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Programm des 4. Technologietages Mitteldeutschland

Tagungsleitung:

Dr. Klaus Schindler, OptoNet e.V, Jena

Prof. Dr. Hans Richter, GFWW e. V., Frankfurt (Oder)
Prof. Dr. Dieter Landgraf-Dietz, Silicon Saxony e. V., Dresden

Dienstag, 18. November 2008

12:00 Uhr
Eroffnung der Ausstellung
~Akteure in der Hightech Region”

13:00 Uhr
Eroffnung

Prof. Dr. Hans Richter
GFWW e.V,, Frankfurt (Oder)

BegriiBung
Peter Edelmann,
Wirtschaftsburgermeister, Frankfurt (Oder)

13:15 Uhr
Session 1:
Technologiefelder
und technologiepolitischer Rahmen

»~What we can accomplish together”
Heinz Kundert,
President SEMI Europe, Brussels

»,Qimonda, seine Speicherchips und Cool Silicon”
Dr. Jiirgen Rdistig,

Vice President Technologie Innovation Cooperations,

Qimonda Dresden

~Wirtschaftsnahe Forschung zu optischen
Technologien am Beispiel des CiS”

Dr. Olaf Brodersen,
CiS Institut fUr Mikrosensorik, Erfurt

»Sicherung und Weiterentwicklung innovations-

intensiver Branchen in Ostdeutschland vor dem

Hintergrund der Fachkrafteentwicklung am Bei-

spiel der optischen Industrie Thiiringens”
Christoph Thieme,

Friedrich-Schiller Universitat, Jena
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sLanderilibergreifende Wirtschaftsforderung in
der Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg”

Dr. Peter Eulenhdfer,
Bereichsleiter, ZukunftsAgentur Brandenburg GmbH,
Potsdam

17:00 Uhr
Session 2:
Vernetzung und Clusterbildung

~Wirtschaftskraft der Metropolregion Branden-
burg / Berlin”

Ulrich Junghanns,
Minister fur Wirtschaft des Landes Brandenburg, Pots-
dam

»Cool Silicon - Spitzen-Cluster - Projekt von Sili-
con Saxony”

Thomas Reppe,
Geschéftsfuhrer, Silicon Saxony Management GmbH,
Dresden

+First Solar - erfolgreiche Ansiedlung in Frankfurt
(Oder)”

Burkhard von Westerholt,
Plant Manager, First Solar Manufacturing GmbH,
Frankfurt (Oder)

»Die optischen Technologien in Thiiringen”
Dr. Klaus Schindler,
Geschéaftsfuhrer, OptoNet e. V., Jena

~Spitzencluster - Solarvalley Mitteldeutschland”
Dr. J6rg Bagdahn,

Leiter Fraunhofer-Center fir Silizium - Photovoltaik

CSP Halle (Saale)

19:30 Uhr

Schlusswort
Prof. Dr. Hans Richter
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~Landerubergreifende Hightech Region:
Halbleiter basiert, vernetzt, in Zukunftsmarkten prasent”

Eroffnung
Prof. Dr. H. Richter

Meine sehr verehrten Damen und Herren,

ein herzliches Willkommen auf dem 4. Technologietag
Mitteldeutschland,Léndertbergreifende Hightech Re-
gion: Halbleiter basiert, vernetzt, in Zukunftsmarkten
prasent” hier im Business Innovation Centre der Kleist-,
Universitdts- und Hansestadt Frankfurt (Oder), die in
diesem Jahr auf eine 50 jahrige Tradition als Halbleiter-
standort zurtickblickt. Im Namen der Veranstalter, des
OptoNet e. V., Jena, des Silicon Saxony e. V, Dresden,
und des Gesellschaft zur Forderung von Wissenschaft
und Wirtschaft - GFWW - e. V., Frankfurt(Oder), mochte
ich Ihnen danken, dass Sie unserer Einladung gefolgt
sind. Besonders begriiSen mochte ich den Minister
fur Wirtschaft des Landes Brandenburg, Herrn Ulrich
Junghanns, Potsdam, den Wirtschaftsbirgermeister
der Stadt Frankfurt (Oder), Herrn Peter Edelmann, den
Prasidenten SEMI Europe, Herrn Heinz Kundert aus
Brussel und die Ehrenmitglieder der GFWW Frau Dr.
Ingeborg Christoph (Berlin), Herrn Prof. Dr. Wilfried Arlt
(Loxstedt) und Herrn Prof. Dr. Klaus Thiessen (Berlin).

Die Technologietage der GFWW haben eine lange Tra-
dition. Begonnen im Frihjahr 1992 mit dem Thema
\Wissenstransfer - eine Chance fir neue Unterneh-
men in Ostbrandenburg’, hatte sich die im Juni 1991
gegrindete GFWW das Ziel gestellt, aktiv beim Auf-
bau einer modernen Technologieregion mitzuwirken.
Unter ihrer Federfiihrung wurde ein Strategiepapier
,Zukunft durch Technologieorientierung in Ostbran-
denburg” erstellt und dieser Titel war dann Thema des
2. Technologietages im Herbst 1992. Vorausschauen-
de Themen, die heute noch oder wieder einen inter-
essanten Bezug erkennen lassen, wie ,Die mittelstan-
dische Wirtschaft - Potential fir neue Arbeits- und
Ausbildungsplatze” (1996), ,Stahl & Silizium - Syner-
gien steigern Wettbewerbsfahigkeit” (1997) und ,In-
novationen durch Kooperation - Landertbergreifen-
der Technologiedialog Berlin/Brandenburg” (1998),
kennzeichneten die Technologietage. Seit 1998 zeich-
nete sich immer deutlicher ab, dass sich fir die neu
entstandenen mittelstandischen Unternehmen eine
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Vernetzung untereinander aber auch zur neu entstan-
denen Hochschul- und Forschungslandschaft als vor-
teilhaft erweist, die infolge der vorhandenen Dichte
an Technologieunternehmen landespolitische Gren-
zen Uberschreiten muss, um effektiv zu sein.

So war es nahe liegend, dass Verbindungen zu Silicon
Saxony Dresden aufgenommen wurden, die 2003 in
dergegenseitigen Mitgliedschaft zwischen der GFWW
und Silicon Saxony mundeten. Hierdurch wurde letzt-
lich das gemeinsame Vorhaben der Technologietage
Mitteldeutschland, erstmals 2005 im Hilton Berlin, zu-
nachst verbunden mit einer Einladung an OptoNet,
Jena, verwirklicht und dann ab 2006 mit allen 3 Ak-
teuren gemeinsam mit den Veranstaltungen auf der
Messe Dresden zum Thema ,Automobilelektronik im
Kompetenzdreieck Berlin/Brandenburg - Sachsen -
Thiringen’, im Abbe-Zentrum Jena zu ,Sensoren und
Sensorsystemen” bis hin zu dieser hier im BIC Frankfurt
(Oder) fortgesetzt. Betreffs weiterer Informationen sei
auf die,,Chronologie der Technologietage” verwiesen.

Derheutige 4. Technologietag Mitteldeutschlandistden
neu entstandenen Leistungspotentialen einer Hightech
Region gewidmet, deren Kompetenzen in den Schlis-
seltechnologien Mikro-, Nano- und Optoelektronik, den
optischen Technologien und der Zukunftstechnologie
Photovoltaik, inklusive ihrer Anwendung in der Informa-
tions- und Kommunikationstechnik, der Automatisie-
rung, der Automobilindustrie, sowie der Medizin- und
der Energietechnik liegen. In der Mikro- und Nanoelek-
tronik in Europa fuhrend, ebenso in Deutschland in der

18. NOVEMBER 2008
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Photovoltaik, werden die Kompetenzen und Leistungs-
potentiale durch 2 ausgezeichnete Spitzencluster und
die Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg nach auf3en
dokumentiert. Untersetzt wird dies durch die eingela-
denen Vortrdge und die begleitende Ausstellung ,Ak-
teure in der Hightech Region”.

In schwierigen Zeiten mit Absatz- und Umsatzproble-
men der Unternehmen sind verstarkte Kooperationen
und gemeinsames Auftreten auf Markten, aber auch
gegenuber der Politik, eine Moglichkeit, seine eigenen
Chancen zu erhohen. Lokale Partnerschaften einer-
seits, die Kooperation in Clustern andererseits, kdnnen
durch Infrastrukturmal3nahmen unterstitzt werden.

Unbedingte und notwendige Voraussetzung fur die
Starkung und Erhéhung der Wirtschaftskraft ist es,
die Innovationskraft der Unternehmen zu steigern,
das bedeutet Erweiterung und Bindelung von For-
schungs- und Entwicklungskapazitdten sowie Aus-

BIC — FRANKFURT (ODER)

bildung. Die benannte Hightech Region ist zundchst
gepragt durch die Potentiale einer produzierenden
Wirtschaft auf modernen Technologiefeldern in glo-
balen Markten. Um auch in Zukunft konkurrenzfahig
zu bleiben, sind MaBnahmen zum weiteren Ausbau
der Hochschul- und Forschungslandschaft und zur Si-
cherung des Fachkraftenachwuchses unerldsslich. So
sind beispielsweise von den 162.000 Elektrotechnikin-
genieuren in Deutschland gegenwartig etwa 50% in
Bayern und Baden-Wdrttemberg tatig. In der Region
ist der Fachkréftemangel insbesondere in den klein-
und mittelstandischen Unternehmen spurbar. Hier
besteht akuter Handlungsbedarf.

Meine Damen und Herren, wir hoffen, Ihnen ein inte-
ressantes und informatives Programm zu bieten, das
Anregungen fir interessante Diskussionen, Fachge-
sprache und neue Kontakte bietet.

Ich wiinsche uns Allen ein erfolgreiches Treffen.

18. NOVEMBER 2008
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Chronologie der Technologietage
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Gesellschali sur Fimberuny

Chronologie der Technologietage

Wachstumsbranche Elektronik -
Herausforderung fur Brandenburg

4. Technologietag Ostbrandenburg,
Frankfurt (Oder), Mai 1994

Ostbrandenburg —
ein dynamischer Wirtschaftsraum

5. Technologietag Ostbrandenburg,
Eisenhittenstadt, April 1995

Chronologie der Technologietage

Chronologie der Technologietage

Die mittelstandische Wirtschaft -
Potential fur neue
Arbeits- und Ausbildungsplatze

6. Technologietag Ostbrandenburg,
Frankfurt (Oder), Mai 1996

Stahl & Silizium
Synergien steigern Wettbewerbsfahigkeit

7. Technologietag Ostbrandenburg,
Eisenhlttenstadt, Mai 1997

Chronologie der Technologietage
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Lol

" Gl 2t Fond
v W ieicnschal®

— 1110 W iTchadl eV

Chronologie der Technologietage

Innovationen durch Kooperation -
Landertubergrelfender Technologiadialog
Berlin/Brandenburg

8. Technologietag
Ostbrandenburg,
Wildau, Mai 1998

K. Techmobsgicing

luK-Technologien + Lebenswissenschaften:
Synergien in landlichen Raumen

9. Technologietag Ostbrandenburg,
Strausberg, Mai 1999

Chronologie der Technologietage

Chronologie der Technologietage

Innovatives Brandenburg -
Von der Vision zur Realitat

10. Technologietag,
Frankfurt (Oder),
September 2000

Einbeziehung Brandenburger
Unternehmen in Wirtschaftsnetze
auf Technologiefeldern
des 21. Jahrhunderls

11. Technologietag,
Frankfurt (Oder),
September 2002

Chronologie der Technologietage
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Chronologie der Technologietage

Innovative KMU -
Chance der
deutschen Wirtschaft

12. Technologietag,
Potsdam,
September 2003

Chronologie der Technologietage

Chronologie der Technologietage

Halbleiterelektronik und
Informationstechnologie
in Mitteldeutschland

Landeriibergreifender Technologiedialog

Technologietag 2005,
Hilton Berlin,
Juni 2005

Chronologie der Technologietage
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Chesellschall zur Fomlerung
o Wisscnschalt
— 10 Wirnchadi eV

Chronologie der Technologietage

Technologietag Mitteldeutschland

Automobilelektronik
im Kompetenzdreieck
Berlin/Brandenburg
Sachsen - Thiringen

Technologietag 2006,

MESSE DRESDEN,
November 2006

Chronologie der Technologietage

— evelluchall mur Fomderung
vt Wiesonachaft
— U0 Wirchadl eV

Chronologie der Technologietage

_Fll-_

Photovoltaik-Standort
Frankiurt (Oder) -
Innovative Produklidsungen
flir Zukunftsmarkte

Technologietag 2007,
BIC Frankfurt (Oder),
Juni 2007

Chronologie der Technologietage
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—— evelluchall eur Fombering
wiin Wiisonschalt
— 11 Wirrchadl eV

Chronologie der Technologietage

Technologietag
Mitteldeutschland,
Abbe-Zentrum Beutenberg,
Jena,

Februar 2008

Chronologie der Technologietage

— evelluchall sur Fonderuny
won Wissonschaft
— 1] Wirrschall eV

Chronologie der Technologietage

Landerubergreifende
Hightech Region:
Halbleiter basiert, vernetzt,
n Zukunfismarkten prasent
4. Technologietag
Mitteldeutschland,

Frankfurt (Oder),
November 2008

Chronologie der Technologietage
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GrulBBwort von Peter Edelmann
Beigeordneter fur Wirtschaft, Stadtentwicklung,
Bauen und Umweltschutz

der Stadt Frankfurt (Oder)

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit herzlichen Gri3en des Oberblrgermeisters heilse
ich Sie in Frankfurt (Oder) willkommen. Das Motto der
Veranstaltung ,Landerlbergreifende Hightechregion:
Halbleiter basiert, vernetzt, in Zukunftsmarkten pra-
sent” unterstreicht den Anspruch der Veranstaltung,
die jeweiligen Kompetenzen herauszustellen, die
landertbergreifende Zusammenarbeit zu intensivie-
ren und weitere Kooperationen anzuregen. Das ist
selbstverstandlich von auBerordentlichem Interesse
fur die Weiterentwicklung fur den Wirtschaftsstandort
Frankfurt (Oder). In der Wirtschaftspolitik vor Ort set-
zen wir auf die Nutzung der Entwicklungspotenziale.
Das sind zweifellos vor allem das IHP- Innovations for
High performance microelectronics als international
anerkannte Forschungsstatte, die jungen technolo-
gieorientierten Unternehmen der Mikroelektronik-
branche, die Bildungseinrichtungen und nicht zuletzt
die Europa-Universitat Viadrina.

Der traditionelle Mikroelektronikstandort Frankfurt
(Oder) hat sich in jungster Vergangenheit durch die
Ansiedlung von Solarfirmen als Solarstandort profi-
liert. Besonderes Highlight fir Frankfurt (Oder) ist die
erfolgreiche Ansiedlung von drei Solarfabriken. Das
US-Unternehmen First Solar hat 115 Millionen Euro in
die Errichtung einer Solarfabrik fur Dinnschichtmo-
dule investiert. In einer Bauzeit von nur 6,5 Monaten
wurden 39.000 m’” Produktionsfliche im Gewerbege-
biet Markendorf fertiggestellt. Die First Solar Manufac-
turing GmbH beschaftigt inzwischen 550 Mitarbeiter.
Eine weitere Solarfabrik wurde von der ODERSUN AG
in Betrieb genommen. Fur das im Technologiepark
Ostbrandenburg errichtete Produktionsgebdaude mit
einer Flache von 2200 m® wurden 10 Mio. € inves-
tiert. Die ODERSUN AG produziert kupferbandbasierte
Dinnschichtsolarzellen und hat bisher Gber 70 zusatz-
liche Arbeitsplatze geschaffen. Als dritte Solarfabrik hat
die Conergy AG eine Betriebsstatte zur vollintegrierten
Fertigung von Solarmodulen auf Siliziumbasis errichtet
und den Betrieb aufgenommen. Fir die Herstellung
einer Produktionsfliche von 35000 m? und einem
Verwaltungsgebdude mit 6000 m? unmittelbar an der

BIC — FRANKFURT (ODER)

Bundesautobahn A12 investierte das Unternehmen
250 Mio. €. Schon jetzt werden Uber 500 Mitarbeiter
beschaftigt. Der japanische Elektronikhersteller Yamai-
chihat in Frankfurt (Oder) bislang tber 40 Arbeitsplat-
ze geschaffen und will weiter expandieren.

Eine im Auftrag der Financial Times erarbeitete Studie
,European Cities & Regions of the Future 2008/2009"
fuhrt die Stadt Frankfurt (Oder) in der Rubrik ,Most
attractive for Foreign Direct Investment” unter 1000
Standorten europaweit auf dem Platz 25. Durch die
Stadt werden weiter die erforderlichen Rahmenbe-
dingungen fir die wirtschaftliche Entwicklung ge-
schaffen. Dazu gehoren infrastrukturelle Vorhaben
aber auch MaSnahmen zur Fachkraftesicherung. Mit
dem 2008 beschlossenen Wirtschaftskonzept Frank-
furt (Oder) 2015 verflgt die Stadt Uber einen aktuel-
len strategischen Handlungsrahmen.

DarUber hinaus ist die Entwicklung des gemeinsamen
Regionalen Wachstumskerns Frankfurt (Oder)/Eisen-
huttenstadt mit den Branchenfeldern: Automotive
Erndhrungswirtschaft, Logistik, Metallerzeugung, -be-
und- verarbeitung, Medien/ IKT, Mikroelektronik/Solar
von grofSem Interesse. Vorhaben, wie das KV-Terminal
und die Weiterentwicklung als schienengebundenes
Logistikzentrum sowie die Uberortliche verkehrliche
Anbindung von Gewerbestandorten an die B112n
gelten als prioritdre Vorhaben.

Ich winsche den Veranstaltern der Technologieta-
gung, der Gesellschaft zur Férderung von Wissen-
schaft und Wirtschaft eV, OptoNet e.V. und Silicon Sa-
xony e.V. sowie allen Teilnehmern einen anregenden
nutzlichen Erfahrungsaustausch.

Peter Edelmann

Beigeordneter fUr Wirtschaft,
Stadtentwicklung, Bauen und Umweltschutz
www.frankfurt-oder.de

18. NOVEMBER 2008
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~What we can accomplish together”

Heinz Kundert
President SEMI Europe
Brussels

Europe’ Semiconductor Industry
competitveness

e

Heinz Kundert
President
SEMI® Europe

WHAT WE CAN ACCOMPLISH

TOGETHER
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About SEMI

« Global industry association
« 2,000 Members

« Established in 1970 to serve
the semiconductor supply
chain

* Today serves members in
the following industries
— Semiconductor
— Flat Panel Display
— Photovoltaic/Energy
— Nanotechnology
- MEMS

SEMI Members of
All Sizes and Segment

Member Companies by Annual Sales Member Companies by Region

.,.aﬂ'
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[
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SEMI®: The Global Association

SEMI delivers access to:

* Global Markets

+ Information

= Customers and Key Decision-
makers

SEMI products and services:

« Executive conferences

* Market research

+ Standards

* Industry lIssues: EHS, IP, Workforce

« Expositions SEMICON'
~ . Global Care
T

Namr =y

Industry Strategy Symposium - 155 Book-to-Bill

SEMI Members Concerns

SEMI members worry that a further decline of
the mainstream microelectronics manufacturing
base will have a negative impact on Europe’s

overall competitiveness.
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Agenda

* The European Microelectronics Landscape
« Challenges and Opportunities for Europe

« SEMI White Paper — 6 Recommendations

Semiconductor Market Shares by Region

50%
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' ' s ; &% Japan: 19%
APAC:  48%
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Source: IWLIL, Mikroelektrond - Trendanalyse bis 2001 Published: December 2007 WaTS.
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Why it matters

- Employment in Europe (high skilled jobs)

— Equipment and materials companies: close to
105.000 people

— Semiconductor manufacturers: close to 110.000
people (including secondary x 3)
* Production value by origin in Europe
— Equipment and materials over €9 billion
— Semiconductor manufacturers close to € 20 billion

BEM! rrmmibns lepures bused on 2008 quesizmpns
Semasondotisd igunet Bee bea] Quias o Y200/ Bl on SICAT 86d WSTS

Impact of Semiconductors on Europe’s
Competitiveness

State-of-the-art technology

Other industry sectors

L]

Engineering / Education

Growth of GDP

+ Job creation (primary and secondary)

BIC — FRANKFURT (ODER) 18. NOVEMBER 2008
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Europe’s Market Share in Equipment &

Materials
Rest of  Europs Europe
World 8% SE-Asia | 5

8%
China 8%

Japan

26% vapa

Talwan

20% |
\

North 8%
Amarica K
Korea oreaa
20% 18% 20%
2007 Equipment Market $43.0B 2007 Material Market $42.0 B

Source SEWMVSEA] Dcicbar 3000 [ SEM Mabsials WMaral Duls Subscnpton Seplember 008

Equipment Sales Decreased Since 2000

Restof Europe
World 8%

Korea
20% 18%
2000 Market $48.0B 2007 Equipment Market $43.0 B

Source. SEMVSEA] Doicbar T000 [ SEMI Mabsial Markst Dals Subscnpfon Seplamter 7008
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European Semiconductor Landscape
A review of the last 2 years...

* Reduction of manpower in mainstream |C fabs

[ ]

Further outsourcing of manufacturing to other regions

Priorities from growth to short-term profitability

* No new larger fabs planned / only expansion if at all

L]

Newly created IC entities tend to be fabless

Shrinking margins due to economics and unbalanced
funding compared to other regions

Investment Initiatives by the EU and
National Governments

+ EU continues to fund state-of-the-art technology
(ENIAC, Catrene)

« Germany’s initiative into clusters of excellence
» France backs €3.6 billion program aimed at Crolles3
« Dresden City/State of Saxony mobilize their strengths

» Russia to pour $25 billion into ICT technology

BIC — FRANKFURT (ODER) 18. NOVEMBER 2008
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Funding is indispensable to keep Moor’s law

going
Equipment R&D Funding Gap
$16 .
: —— Historical R&D Spending
(talicns) R&D Forecast /
— -Projected R&D Demand {
$12 =« Projection with 450 mm I A
$7.8B Gap /’
/
/
8 Copper * P
300 mm !/~
DUV Litho /\/‘/
$4 N
200 mm
B e e e
‘H6 89 02 *95 ‘Of ‘01 ‘04 07 *10
(Sources: S&P. SIA SEML Infrastracte Advison )

Agenda

* The European Microelectronics Landscape
« Challenges and Opportunities for Europe

« SEMI White Paper — 6 Recommendations

BIC — FRANKFURT (ODER) 18. NOVEMBER 2008
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The Need for Electronics is Not
Declining, its Soaring!

Estimate Forecast
2007 2009

SEMI®
membearship

$42B— $50B

Seource 54, EEM|, and Henderson Vesures, Febnmry 2008

Europe’s Opportunities

» European continent with 45 countries

— Almost 780 M citizens
— 37% of world GDP
— High Tech and low cost manufacturing

* World class R&D facilities and education

» Lisbon Agenda (3% GDP investment in R&D)

BIC — FRANKFURT (ODER) 18. NOVEMBER 2008
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Europe’s Leading Positions

®

Telecommunication

Automotive electronics

L]

Health

Energy

Consequences

There are opportunities, however, to
continue prosperity of our industry
needs a concerted vision by the
industry, the EU and national
governments to keep state-of-the-art
manufacturing in Europe going.
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Agenda

* The European Microelectronics Landscape
« Challenges and Opportunities for Europe

« SEMI White Paper — 6 Recommendations

SEMI White Paper

Release October 2008, available on www.semi.org/europe

SEMI* WHITE PAPER

& Recommendations to the
European Union and Mational
Governments to Increase
Europe's Microelectronic
Industry Competitiveness
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Recommendations 1-3

1. Develop a European Vision for the Industry

2. Increase Funding for R&D and Manufacturing

« Closing the gap to keep up with state of the art technology
+ Alleviate access for SMEs
* Improve coordination of existing R&D programs

3. Support the Microelectronics Supply Chain

= Create industry incentives on the model of other regions

« Support dedicated fabs to create devices necessary for new
and emerging applications

» Promote existing semiconductor industry clusters

Recommendations 4-6

4. Cultivate Education and Welcome Talent

= Stimulate engineering and natural science
« Alleviate immigration of high skilled work-force

5. Protect and Enforce Intellectual Property
- International protection of IP (SEMI IP White Paper)
* Needs for strong and efficient, harmonized IP laws

6. Involve SEMI in New EHS Legislation

BIC — FRANKFURT (ODER) 18. NOVEMBER 2008
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Summary

+ Europe needs a fresh push for a strong
microelectronics industry, including main stream
manufacturing, to keep all industries competitive.

»  Semiconductor companies need to get competitive
funding compared to their rivals in other regions.

= Support SEMI White Paper recommendations

Thank you!

Heinz Kundert
SEMI Europe .
Tel: +32.2.289.6490 AR AW
hkundert@semi.org Iy
www.semi.org/europe Ll

TOGETHE

-~ WE CAN MAKE ADIFFERENCE
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»,Qimonda, seine Speicherchips und Cool Silicon”

Dr. Jiirgen Riistig
Vice President Technologie Innovation Cooperations
Qimonda Dresden

Qimonda -
Memories and Cool Silicon
Nov. 18th, 2008

Dr. J. Riistig QMOﬂdﬂ
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1Ghit DRAM
75nm Techn

|
DRAM 512Mb
Graphics 512Mb JE
DRAM Price Development r
End of 2006 — as of today
512Mb DDR2 Spot Price Development-
 Spot Market DRAM price
s Nov 17th, 2008 *
Hlm 1
$5,50 - 1 Gbit = 091USS
35,004 85% 512Mbit = 0,42 US§
#4580 1 price decline
54,00 - mm‘r 'm.nw:hwn.mm
$3,50 - - I !
£3,00 - . |
$2,00 - in Q4 BY 08
s -Jti-Selp
$1,00 - ,
50,50 : i g ; : - : Lty
P 3 A & 3\ N o o
# @ o ¢ @
.

Srgrde D J Minsy Wy 105 3000 - Page 3 Cyrfggriagl
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The Industry and Qimonda are
Responding to the Market Environment q

- The Industry’s Reactions
= Earlier phase out of older 200mm capacity
» 2008 capex cut by 50%, forecasted to decline an additional 20-30% in 2009
« Delay of new facilities and conversion to advanced process nodes requiring
additional investment
= Temporary reduction of capacity

- Qimonda’s Reactions
+ Reduce capital spending
= Phase out of less productive 200mm and 300mm capacity
= €180 million restructuring program to lower breakeven point announced in
April
= Various programs to improve R&D and manufacturing efficiency
= Accelerated conversion from 20nm to 75nm
« Focus on strong productivity improvement in technology development

Technology Rationale for Repositioning e
Qimonda q

+ |ntroduction of a new DRAM cell design: burried Word Line (bWL)
= Fastest ramp and market introduction of 65nm generation

= Concentration on next three DRAM generations

+ Focus on ww smallest DRAM cell size

= Use consortia and R&D organizations to preserve Memory Concepts and R&D

activities

oo D J FMimsg Waw THn 3008 Page § Corfiggral
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-
-
Qimonda Cooperation Landscape
DRAM support EUV, 3D SIC, Resist screening, ELIV,
device Devices Devices
oo Selected Topics Selected Topics Selected Topics
. Wiy
Fawerites i H Pt g
5 = =
Platforms based on Enabling R&D (Em. Basic R&D
Roadmap Memories, EUV, TSV) Boreening f 4 Sl
of mamory concapts and
materials
< 2 years 2 - 5years > 5 years >
Results to be used in Manufacturing
J
Srard D, J Mgy Wy 1 3000 Page @ Lrrgaraai
-
3
Moore’s Law & More
I Functional Diversification (More than W‘
SORSOrE
? !'-E!E'_“‘.-D{ Blnnhlp;)
- >
§ Tnfaracting with peopio
Elz §1mnm and environmant
o=
g 5 E 90nm Mon-digital content
System-in-package
elF= .. (SiF)
-] = =1 nim
E — '& Inlfermalion
o gg 45nm Procassing
= = Digital conbaid
::'JJ i‘é HZem Syatent-on-chip
{FoC)
§ 22nm
— 5. e e ——
—==—< " Beyond CMOS SR
- ] . —=iey
7
Chrrin T J. Rimsy bow V00 3008 - Page T [ur—
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Introducing a New DRAM Technology Roadmap q

Coming from 8F* we are introducing 65nm based

modules in 6F** now
+ bWL is reaching down to the 30nm generation

» Featuring cell sizes of 4F**

at small die sizes

« Perfect fit for Qimonda's product diversification

« Enabling high performance and low power consumption

S D, J Minsy ey 16 3000 Page §

* F is smallest feature dimension == technology generation

Crrbgaral

]

? BL

WL -
BL

Capacitor
highk dislectric

Contact

Transistor-__

Bitline

Wordline

SEM Cross Section of ,bWL" technology

Cheegenfa - O, J. Mimig Wey Thih, 3008 - Fage §

dq

Curfcgrial
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8F° cell

Chip Size Benefit of 4F2 Cell Array

4F* cell

Wordline

Bitline

g

';-...--""

Wordline

Shregnga - O, J Minsg by 18 3008 - Fage 15

O = Capacitor )
The largest chip size benefit is generated in the cell array
Chip Size Benefit from 8F2 to 4F2 is at least 30% ]

Buried Wordline Enables Low Power

Buried Wordline DRAM |

Capacitor Contact
-

Wordline
L

couples to Capacitor Contact only
2 cross points

« Low Billine Capacilance

L . . ‘t g . .-.- b
Buried # = Less Power Consumption

Standard Stack DRAM |

Capacitor Contact

Wordline

couples to Capacitor Contact and Wordline
8 cross points

+ Higher Bitline Capacitance
= Higher Power Consumption

Civenrda B J. Minig ey tlih 3508 - Fags 11

Lyrfgrmal
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Relative Current [%]

Competibor A

" A nm

Source: DeMonds MERUNEmants

Qimonda Buried Wordline Technology

« has the lowest bitline and wordline capacitance
« enables low power consumption
- enables small chip size

Current for 65nm generation

Buried Wordline Architecture
Supports Low Power Consumption q

Dimonda
BBrm Treench

Civeanda - D, J Mgy Wey 186 3008 Fage 13

Corfcigrig

Motivation

C_DQI SfL.'COH

energy efficiency innovations 1 silicon snxom u

Explodierende Energiekosten in Computers;rstemen

- |
Antell der Energiekosten an , sen LeltFeri?k_t 1
den Gasamtkosten von I - EHEI'Q_IEE”IIIE[][E
Server-Farmen wird van z Computing Platformen
2000 bis 2012 pm >1000% S| i 3, .
AR el - [N NN
shaigen g —
'E 1o e Wi
w 2001 2004 T 2z
viewr Ensling
£ 2007 Tre Upnime imshise. ine
Tatelhe: Total Cost of Cwnarship (TOO) 1E0 51M Invisimant w He
Compute Units
per § 1,0M 3-Year Site
Year (Year 2000 = 1} |Saerver Spend r kW Site CapEx Eleclric
2000 1 5 1.0M 50.770M E0.130M
2003 5 _ 1.0 /|63 1 1.500 0.260
- 27 10 _ I (EZ 000 -n_np_g\
2009 140 10 N [ |24z | 5.800 /]0.88
2012 720 G [ s J 11.600 1.850

13
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Herausforderung COOLSLLO,
energy efficiency innovations from silicon saxony
» Ganzheitlicher Ansatz von der Technologie iiber das
Design bis hin zur Systemanwendung
Beispiel: Verteilung des Energieverbrauchs eines 4-Prozessor-Servars mit 7T50W
Netzteil-Verluste 126.1W, 17% e p—— 7]
DCDC losses, S6.5W, 7%
s weltweit
[Festplatten, 9.4W, 1%| einziga rtige
InputOutput, 69.8W, 9% Standort-
Speicher, 72W, 10%| Konzentration
Chipset, 24.2W, 3%
14
[
Memory Technologies Key Challenges q
| Il | STT- MRAM |
‘ Scalabilily
Cell Sizein F
Wirite
Endurance
Write
Pedormance
Qevarca D, J Migig Wy 18 3000 - Fage 1§ Cyrfiggrisgl
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New Memory Technologies

from Charge Storage to Resistivity Changing Devices

WL
—l I

WLE'

dq

+ BL A
Resistive Switching Effects
|
' ! +

Joule heating Magnetic ordering lon conduction j
Phase Change: T | Magneto Red tion: I:E

PORAM, ‘Rosistence: CBRAM, ...

ST-MRAM, ...

= A variety of different resistive switching effects have been

discovered.

= Thorough understanding of physics of the different switching mechanisms not yet

fully established.

Qrprga - O, J Bigsg Wy 10 3000 - Fage 18

Cyriggragl

Memory Technology Description

Phase Change Memories

Reesistance {chm)
g

low resistance
crystalline phase

E ROFF

Fa0) 4;117.,u17.f"
T=2E'C

%

ﬁfmmmmw

Caveprde  Or. J. Minig Wy 180, 3008 - Fage 1T
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Memory Technologies Key Challenges q
[ [ oram
| s
| izein F

The DRAM Bandwidth Challenge or Driver .... q

DRAM Bandwidth Adacted from IEM 07
TEu_‘m el ey -._I.-.l\..-w.... — i —
Etbpﬂhnmm frend:

c 55% por year

& 10,000

&

£

=1

= 1.000

100 -
2000 2005 2010 2015 2020

S D, J Mgl Wey T80 3008 - Fage 18 Cyrfggrl
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DRAM / MPU integration e
Evolutionary path towards 3D packaging q
5

=

2

2

=

8

=

&

(]

Conclusion q

Physical space is limited and the performance has to be increased
= Memory needs to smaller, faster, less power consumption and
= go for stacking

...for people with enough space ...for all others
» 1 ¥ £ H = - " .

Gvonda - B, J Rinig hiwy 1lh 3008 - Page 31 Cprficgragl
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~Wirtschaftsnahe Forschung zu optischen Technologien
am Beispiel des CiS”

Dr. Olaf Brodersen

CiS Institut fiir Mikrosensorik
Erfurt

&)

———

Wirtschaftsnahe Forschung zu
optischen Technologien
am Beispiel des CiS

Dr. Olaf Brodersen

(5 Forschungsinetitut flr Miknosanserk wnd Photovoltalic GmbH
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(5 Forschungsinstitut filr Mikressnsorlk wund Photovoltask GmbH

Bl Cis - Forschungsinstitut Entwicklung
und Produktion unter einem Dach

@ 7.000 m? Bruttogeschossilache:
@ 1.400 m? Reinraum

@ 1.250 m? klimatisierte
Laborflache

@ 1.350 m? Biro

Ci5 Forschungsinstitut fir Miknossnsarik wnd Photovoltas Gmbk
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2005 - Gber 100 Mitarbaltar, davon Geschaftsfelder

870 Wissenschaftiar und

Ingenieure

@10 Azubi's

BPraktikanten, Diplomanden und E

Doktoranden \
@
@
®
=
&

Sumidation wnd Design

Walerprocessing

Anfban umld
Vorbindunastechnik

Technologien

Ayl ik

MO MS

MEMS

Fachbereiche

PHOTONDILTATE

(5 Forschungsinstitut fllr Miknosengerk wnd Photovoltaiic GmbH

CI5 Forschungsinstitut fir Miknessngark wund Photovoltaic GmibH
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Si 4" wafer processing applying innovative technologies

Wafer Foundry Services

@ Development and production of micro-mechanical and opto-electronical sensors
& Custom-designed structuring of silicon wafers and layer deposition
@ Manufacture of opto-siectronic devices (e.g. photodiodes) with stancerd tachnologies

Specific Technologies Applications

Double-sided structuring with a positian @ Radiation detectors for experiments in
acouracy S 5 pm high energy physics

Silicon micro-mechanics with 30 Micropumps, micrc-analytic systems
structuring

Isotropic and anisotropic atching of silicon Pressure sansors with thin membranas

Mano-porous processing through electro- Si-hghters for airbag systems
chemical etching

(5 Forschungsirstitut file Mikressnsark wnd Photovoltask GmbH

Micro-mechanical Depth Structuring — Structures in the Third Dimension

M0 wid SAruktinos 20 pm Suaktisen

20 e Struktoren 3 Stuiduren
Depth Structuring:

© Deep etching with level differences up to 100 pm using modified
photoresist technologies;

@ Connection of levels through metallic lines

Ci5 Forschungsinstitut filr Mikressnsarlk wnd Photovoltask GmbH
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Aufbau- und
Verbindungstechnik

(5 Forschungsinstitut fir Mikrogsnsork und Photovoltall Gmik

Assembly of Silicon Dice and Active/Passive SMD Components applying
Innovative Technologies

@ Dicing of printed circuit boards (PCB), silicon wafers, ceramic and
glass substrates

@ Al-wire wedge/wedge ultrasonic bonding

@ Gold ball/wedge thermosonic bonding with low temperature up to
120°C

@ Gold ball-bumping with low temperature up to 120°C

@ Gold micro-ball-bumping with low temperature up to 120°C
@ Selective globtop process

Specific Technologies Applications

@ Chip-in-chip assembly @ Optical sensors
@ Chip-on-board (COB) assembly > @ Hybrid circuits
@ Flip-chip soldering technology @ Flip-chip hybrid sensors/circuits

@ Flip-chip micro-thermo @ Microwave sensors
compression bonding

(5 Forschungsinstitut fir Mikessanterk wnd Photovoltall Gmih

BIC — FRANKFURT (ODER) 18. NOVEMBER 2008



4, TECHNOILOGIETAG MITTI

Chip-in-Chip Implantation Makes New Application Possible

Blasi®daV 1O4EZ 118719 BPHFCIS

@ Compact and low-cost device due to chip-in-chip assembly
technology

@ Active and passive components in one device
© Processing and assembly on one wafer

Ci5 Forschungsinstitut filr Mikressnsark und Photovoltas GmbH

Aufbau- und
Verbindungstechnik

| Messtechnik, Analytik
#| und Kalibirierung

(15 Forschungsinstitut fir Mikrossnsarlk wnd Photovoltask Gmbl

18. NOVEMBER 2008
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Test, Measurement, Calibration and Quality Control

Measurement Services

@ Technology and quality control covering all ASIC- and sensor processes

@ Measurement of electrical, optical, geometrical and topological
parameters

© Characterization of sensor-specific properties and ratings
@ Calibration of sensors, modules and instruments

@ Reliability tests for electronic devices and modules according to DIN and
MIL

Sensor Specific Measurements

@ Spectral sensitivity of optical sensors

@ Measurement of the dynamic water condensation process of humidity
sensors

@ Sensitivity of gas sensors

(5 Forschungsinstitut fir Mikrosantark und Photovoltall Gmibh

Zeriifiziories OM-Sysiom

DIN EM 150 9001

0

NISZERT

Aufbau- und
Verbindungstechnik

CI5 Forschungeinstitut fir Mikressnsork wund Photovoltall GmibH
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MORES® Technologieplattform

CI5 Forschungsinstitut filr Mikressnsarlk und Photovoltask GmbH

MORES® Technologieplattform
Wegmessung

R

(5 Forschungsinstitut fir Miknessnearik wund Photovoltask GmbH

BIC — FRANKFURT (ODER) 18. NOVEMBER 2008
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Reflektives Wegmesssystem

Intensitdtsverlauf

W GittermaBstab

B

Numerik Jena GmbH
lineare und rotatorische Messsysteme

(5 Forschungsinstitut flr Miknosantark wnd Photovoltalc GmibH

MORES® Technologieplattform

Wegmessung Life Science
I

Fra

(5 Forschungsingtitut fir Miknesentork wnd Photovoltall GmbH
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&

Reflektive Pulsoximetrie

Ci5 Forschungsinstitut filr Mikrotensarlk wund Photovoltask GmbH

IN-MONIT * Eﬁn&rﬂi&li:hﬁum

Innenohr-implementiertes Monitoringsystem

und Farschung

24/7 In-Ohr Monitoring der Herz-Kreislauf Funktion mittels
mikrooptischem Remissions-/Reflexions-Sensor (MORES)

Ziel ist die Erfassung
sPlethysmogramm

eSauerstoffsattigung (Sp02)
wHerzrate (HR)

uHR-Variabilitat
Respirationsrate (RPR)

uRPR-Variabilitat
wBlutdruck-Schwankungen

Synkope, Gefafizustand,
~Kardiovaskulares Gesamtrisiko"

(5 Forschungsinstitut fir Miknossnearik wnd Photovoltask GmbH
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@&

IN-MONIT 4 | e
und Farschung

Innenohr-implementiertes Monitoringsystem

Gl & CaTRE

an_mm.m ar mmr-

Analomis dei Gahargangs

e

Individusller Im-Chr-Senzor (otoplastik-integrierter VIP-Sansar)
Sensoreleltronik (am Oberarm tragbare wireless Hardware - Scheckkartengrofe)

Signalanalyse: Herzrate sowie Sauerstoff-Séttigung

CI5 Forschungsinstitut fir Mikrossnsork und Phobovoltall GmibH

MORES® Technologieplattform

| Wegmessung Neigung |

(5 Forschungsinstitut fir Miknesanterk und Photovoltalc GmbH
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eLiSe Neigungssensor

ELISE-Chip

Ci5 Forschungsirstitut filr Mikresenearik wund Photovoltatk GmbH

T e T
Eeteea

(5 Forschungsinstitut fir Miknossnsarik wund Photovoltask GmbH
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&

eLiSe-
Plattform

I R0 - (U SO W I‘ x-Koord.
| ) SN We. | I y-Koord,

Sartorius AG - Einsatz in neuer Waagengeneratibn

(5 Forschungsinetitut flr Miknosanserk wnd Photovoltalic Gmik

MORES® Technologieplattform
Wegmﬁsungl Huares:mzl

P

[Neigung
i
o

(5 Forschungsinstitut fir Miknosansark und Photovoltalc Gmibh
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_ Fluoreszenzsensorik
Messsignal:

Anregung Emission
¢ <G i)
{ ]\.: \

%

LA
=]

Fluomagzenz {a.u )

']

fnA

S

(6 mM, 12 mM, 80 mbL 120 mid, G2
mAt Oy)

a0 10 180
ZaitMinaaban

EEEEEE

(IS Forschungsinstitut file Mikressnearik wund Photovoltask Gmbk

Fluoreszenzsensorik

Lésungsweq:

Verbesserte Integrationstechnologie van Filterelementen (Direktbeschichtung,
selbstjustierende Strukiuren, absorbierende Kleber)

Verringerung des optischen Uberkoppelns (abgesenkle Photodioden,
Strahlformung)

-Integration von Referenzkanalen

(5 Forschungsinstitut flr Miknoasnsarik wnd Photovoltask GmbH
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MORES® Technologieplattform

Wegmessung | Partikelmessung

(5 Forschungsinstitut fir Miknesanterk wnd Photovoltaiic GmibhH

Partikelkonzentrationsmessung mit mikrooptischen
laserbasierten Strahler-Empfanger-Baugruppen

Messvolumen

Partikelzahl im Laser-
strahlkegel variiert bei
Stromung ent-
sprechend des
Erwartungswertes
nach der Poission-
Verteilung

(5 Forschungsinstitut fir Mikresanserk wnd Photovoltal GmiH
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EN, Abizstrate 100 s-1; 380 mL min.1

il
-

Rauschen des Slgna's mit Statistik
(ber 12 Messungen

o

Mittelwerl dor Standardabweichung aus 12 Messungen/V

3 ma/L entspricht ca. 7000 Tellchen/mL (Partikel 4 . 20 pm aus 5i0; in H;0)

(5 Forschungsirstitut filr Mikressneork und Photovoltask GmbH

Synergien im Forschungsverbund

Applikationszentrum Mikrooptische Systeme amos
Ein Gemeinschaftsunternehmen mit
Fraunhofer Institut fur Angewandte Optik und Feinmechanik, Jena
im Auftrag des BMBF

Aufbau und Betrieb eines Dienstleistungszentrums
fur die Produktentwicklung Mikrooptischer Systeme

IS5 Forschungeinstitut fir Miknessnearik und Photovoltask GmbH
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Synergien im Forschungsverbund

Spitzenforschung OptiMi
FSU Jena

CiS Forschungsinstitut TU limenau

(5 Forschungsinstitut fir Miknesanserk wund Photovoltall Gmik

Vielen Dank fiir Ihre Aufmerksamkeit

OIS Forschungsinstitut fir Miknosanserik wnd Photovoltal Gmik
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»Sicherung und Weiterentwicklung innovationsintensiver
Branchen in Ostdeutschland vor dem Hintergrund
der Fachkrafteentwicklung am Beispiel
der optischen Industrie Thiiringens”

Christoph Thieme
Friedrich-Schiller Universitat
Jena

M EW W
SHEWMW

e ontonet

— und Wirtschaft e,V gl orEtends LorpsLion

SICHERUNG UND WEITERENTWICKLUNG
INNOVATIONSINTENSIVER BRANCHEN IN OSTDEUTSCHLAND
VOR DEM HINTERGRUND DER FACHKRAFTEENTWICKLUNG AM

BEISPIEL DER OPTISCHEN INDUSTRIE IN THURINGEN
CHRISTOPH THIEME (FSU JENA)

4. Technologietag Mitteldeutschland 2008

.Landerubergreifende High Tech Region: Halbleiterbasiert,
vernetzt, in Zukunftsmarkten prasent”

18.11.2008 - Frankfurt (Oder), BIC Business Innovation Centre
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AUSGANGSTHESE / FRAGESTELLUNG

. Viele Branchen des Verarbeitenden Gewerbes haben
sich in gute Positionen auf dem Weltmarkt erarbeitet
und bieten Entwicklungsperspektiven

Wo sind die Bedingungen fur diese Entwicklung zu suchen?

Die Akteure und das Fachkraftepotential sowie die Standorttradition
Innovationsdruck

Externe Wissenschafts- und Forschungsinfrastruktur
Clusterstruktur

RISIKEN

Alterung der Erfahrungstrager in den
Unternehmen

« Nachwuchskrafteentwicklung
Berufswahlorientierung des Nachwuchs'

BIC — FRANKFURT (ODER) 18. NOVEMBER 2008
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AUSGANGSLAGE

Entwicklung der Beschaftigten im Verarbeitenden Gewerbes nach Branchen
{Wachsmny der Bachifrigian 1996 bils 2006 in %)

Kraltwagen und Kraftwagenteile —
Gummi-und Kunststoffwaren -_

Emdhrungsgewerbe ]

Medizin-, Mewstechnik, Optik

Popiergewer be

Verarbeitendes Gowerbe
Verlagsgewerbe, Druckgewerbe
chemische Erzeugnizsen

l
——
gy —
g —
=
_-
J_
'
==l

B Newe Bundecdinde
Metallerreugung und -bearbeltung P e
Maschinanbad W Alte Bundestander
Geraten d Elektnzitatsenzeugung,
Glasgewerbe, Keramik, Vv, Steinen u.
=40 1] a0 80 110

CRiselle : Bechutrist s tarianib . BA fur Statiieid 200

AUSGANGSLAGE

Anteile der Betriebe mit Marktneuheiten im Zeitraum 2005 bis 2006 in %

o | e 0 LY 10 15

| . |

———— I
—_—

15

WVerdrbeilendes Gewelbe P B

Chamische indusrie
Liaktrotochnd;
Gummi/Kunataiie
Fesnmbchanin/Opk
Pagrir, Deruch;
Mahrung e nakimatiel
Glas, Steine, Erden
krafifahrieugbau
Tentibon/Bakiidung
Maict e u
Muitalierzeugung und -bearbelung
Metaiwaren/Stahvoey

—

Sonstiger Fahrreughau
Mol Fchmuck/iosatwaren
Holzpawer

——
——
—

— ]
—

B Ctdeutichiand {eorichiseRich Berin) O Westdewtachland

Quellen: [AB-Betrebspanel 2007, Berechnungen des IWH (alle Angaben hochgerechnet)
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UBERBLICK OPTIK - STANDORTE IN DEUTSCHLAND

Doutschinnd  Thiringen

B2 M 2,301 Min.

..,..é,,_ ) @ - 4L06Me 1220 Mio.
E=)
: o Beschiftipts in den 0T 101500 11700
-]
2P o ﬂg‘; ' ' Umsatzantei t0r FuE 9.4 10
e "0 P inna Drwden
© gt 4 "@“ ° Limsert jo Besohftigen 174.1 170.8
hachen O IP & o= bt ¥ L . A
oo e Exponguots BB 58
s %
o Miggag ’

UBERBLICK OPTIK - CLUSTER THURINGEN

Beschattmgte
15,000

12.000
110, 00
H.0u
.00
& DN
FALLL

0 e

1000 Mo ooz 003" R4 1005  T0Oh Z00T 2008 Inog roin

Wachstumdynamik:
« Personalwachstum: @ 4-5% p.a.
- Umsatzwachstum: @ 10% p.a.
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UBERBLICK OPTIK - CLUSTER THURINGEN

Verteilung der Unternehmensgrifien
[ it iy by 5 e Lilowpolammini |

ar

wendger aly 10 10 s 29 S0bis 240 250 ired e har

B Aanleil der Unternehimen (n=162)

UBERBLICK OPTIK - CLUSTER THURINGEN

Welche Rolle spielen Forschung und Entwicklung im Unternehmen?
{Angaben in %, eigene Erhebung 2007)

weriger als 250 Ma =
T
[n-9g) - % it

250MaA u. mehr (n=10)

eine sehr ginesehr
geringe Rolle groBe Rolle
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DIE AKTEURE

Griindungsgeschehen der Optischen Industrie Thiiringen

{ Angabienym absoloten Zaheln, OQuelle: sgene Erhebung)

30
25

20

10

1l m

vor1990 1991 1993 1995 1397 19599 2001 2003 2005

1]

DIE AKTEURE

Grinde fur die Erfolgsgeschichte
(haregortaerte Angahien i %, A7, Omelle: sigene Frielimg J004)

gunicstrottor v, RN ::
Forsghumguinbastruldur ursd.. It

Viemnetmung der Unternchmen -

Innaviation f Newgrindungen

Forderpalitib - B

goninge Lohnkodten . 4
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DIE AKTEURE

Qualifikationsstrutur nach BetriebsgrifRe
{Anpgaben in %, eigene Erhebuing 2007)

weniger als 250

(n=4042in 110 . 33 25
Lint) — .

MA [n=1965in 5 17 53 22
Unt}

B Un-und Angelemte B kaufmannische Angestellue
O Facharbeitor O Ingemicure und andere Akademiker

INNOVATIONSDRUCK

Fidhlen Sie sich durch die Entwicklung getrieben oder gibt es ausreiche nd Spielraum?
(Angaben in %, egene Erhebung 2007)

weniger aly 250 Ma [n=28) 13 30 =23 1G

250 MA u. mehr [n=10)

Druck & % Spielraum
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weniger als 250 Ma
[n=98]

250 MA u. mehr (n=10)

INNOVATIONSDRUCK

Wer stdBt Produktentwicklung an?
(Angabsen in %, eigene Erhebung 2007)

gigena

Kundan &

Entwicklung

145 WA und woniger (me 1 29)

INNOVATIONSDRUCHK

Einordrung der Hauptprodukte Im innovationswetthewerb?
[Angalsen in %, eigene Frhebung 2007)

250 A u. mahr [ine 10]

W Téchndlggsalohadrichall

W Wi Befnden ung in dee
Spitperklaieg
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WIRTSCHAFT UND WISSENSCHAFT

Kooperieren Sie im Bereich FUE mit externen Partnern ?
(&g abenin %, elgene Frlwlung 007}

T eI {n gB] _ 46

250 und mehr MA (n=10)

W cgentlich nie B das kammt schon mal vor Bdasist regelmadBig der Fall

EXTERNE WISSENSCHAFTSINFRASTRUKTUR

Die historisch gewachsene und nach 1990 weiterentwickelte
Forschungsinfrastruktur in der Region:

« Insgesamt ca. 800 Beschaftigte im optikrelevanten
Wissenschaftssektor

. 3 Hochschulen (FSU Jena, FH Jena, TU limenau)

- Beutenberg Campus mit Fraunhofer - Institut flir Optik und
Feinmechanik (I0F), Institut fir Photonische Technologien (IPHT)

- 2 Fraunhofer-Institute in limenau Institut fur Digitale Medientechnologie
(IDMT) und Fraunhofer-Anwendungszentrum
fur Systemtechnik (AST)

¢ Institut flr Mikrosensorik GmbH (CiS) in Erfurt
« Hinzu kommen Graduierten - Schulen und Sonderforschungsbereiche

BIC — FRANKFURT (ODER) 18. NOVEMBER 2008
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CLUSTERSTRUKTUR

sehr heterogenes technologisches Spektrum

Ein Grof3teil der Unternehmen sind auf
vorgelagerten Stufen der Wertschopfungskette
positioniert (komplexe Komponenten)

Hoher Anteil von Anbietern
technologieintensiver Komponenten

hohe Dichte regionaler Kunden-, Zulieferer- und

> Kooperationsbeziehungen im vorderen und

mittleren Teil der Wertschopfungskette

CLUSTERSTRUKTUR

Anteil der Kooperations- und Geschiftspartner in der Region
{ gl b 4 aigene Crieliving 2605

Zuilleherer — 2
gullghgre
26

B Opiodiet (n=38|

Wetibewerber B anddére Dptikregionen in-134)

Forschumgseinrichiungen a1
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ZUSAMMENFASSUNG / FAZIT

Die gute Entwicklung der Unternehmen im Optik-
Cluster Thuringen ist das Ergebnis des
Zusammenspiels folgender Bedingungen:

« Spezifischer Erfahrungs- und Bildungshintergrund
der Griundungsakteure

« Fachkraftebasis
» Hoher Innovationsdruck fur die Unternehmen

» Aus- und Aufbau von externen Forschungs- und
Entwicklungskapazitaten

« Dichte Clusterstruktur mit sehr breitem
Technologiespektrum

ALTERSSTRUKTUR

| Altersstruktur der Beschartigten in den Unternehmen und Forschungselnrichtungen
der optischen Industrie Thilringens

I — . I
L, - I I
., 40
Jahew

Tatire

1. &% i&__ 5] EE EA
Jahiw Jakire T 3

s — .
b A1
1t

fis 20 el % 4 .
10 Jalirw Jakire
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ALTERSSTRUKTUR

Altersstruktur nach Unternehmenswachstum
(Antel der Mitarbeiter in %, Quelle: Optik Thuringen 2007)

- 38
33
3l
29 s
17
25 : 25
22 71 rra
16
11
his 30 Jahre 31~ 40 Jahre 41 - 50 lahre alver ale 50 Jahre
mstark steigend (e 2014 Main 30 Unt | Dleicht steigend [n=3800 Main 55 Unt |

Cstagnierend [/ riicklmufig (n=1000 Mam 31 )

FACHKRAFTESITUATION

Einschatzung der Arbeitsmartklage durch die Unternehmen
(Auvtedle der Unfermelunen in %, n=103, 2007}

e e ST S |
Technikier L

Ingenicure, Fhysiker und

Akademiker ia o B ]
Facharbeiter 12 34 JE f g |
kaufm.-verwaltend ;
iim.-verwaltende - = - -
Angestelite m 52 I - 3':.'. |
0% 20% a40% 60% 80% 100%
| sehr schlachit | eher wchlecht @ her gut O sehr gut
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FACHKRAFTESITUATION IV

Erweiterungsbedarf Ersatz wg.
durch neue Stellen (1150) Verrentung
(270}

Neu ausgeidets =
Facharbeiter (800) Deckungslucke (ca. BOD)

Grafik 14 | Bedarfsdeckung bei den Facharbeitern bis 2010

Erweiterungsbedarf Ersatz wg.
durch neue Stellen (1020) Verrentung

(240)

LU LTGRO Deckungsliicke (ca. 750)

NACHWUCHSENTWICKLUNG AT

Renteneintritie vs. Nachwuchsentwicklung
{Entwickiung t0r Osideutschiand, Quelle: Z5H)

250000 4

200000 4

150000 -

100000

“ s - - a - - - - - - P o -+

2007 2008 2008 2010 2011 2012 2013 2004 2016 218 2017 2018 2018 2020 2021 2022

== Anzahl der Renlanainintte (bai Bente mit 65) —dr— Anzahl an 21-Jahngen
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NACHWUCHSENTWICKLUNG (SCHULER)

Entwicklung der Schiilerabgangszahlen bis 2015
Vergleich neus und alta Linder
{indiziarte Entwicklung, Jahr 2000=100%)

120
120

100

=20

50 234,938

7O +

— peue Lander ink), Beilin} 120.289

B0
50

40

(20359

alte Lander

2000 01 F0? W03 004 J005 008 J007 JO08 008 010 017 2007 093 4 S

Cuidta: BMEF_ Stand 2007

NACHWUCHSENTWICKLUNG (STUDIERENDE)

Studienanfanger in Ingenieurstudiengingen in Thiiringen
{indizierter Verlauf , LY0G/L¥07 =100%)

240
120
200
10,149 . 130
160
140
110
1040
80
7 60
1997/1998 1999/2000 2001/1002 2003/2004 2005/2006 2007/2008

1577

—rpenieund (=720 n 1996)
=——Studizrende Gesamt (n=6106 in 1996G)
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NACHWUCHSENTWICKLUNG (STUDIERENDE)

Ziele der Universititsabiolventen nach dem Studium 2003
| Enrtbey b il Fy i iy Ol g i i By 5 Pl gt o, =LA}

&l
l as ca. 30% in die regionale Wirtschaft

it Inglustren ingie Reghon

Ziele der Universitittabiolventen nach dem Studium 2008
{omailier enilenhe fragung i Cpaikeelecansen | mdisng igen, ne=91}

LE Bl

| il Drnddusling i Regidi

ca. 65% in die regionale Wirtschaft

NACHWUCHSENTWICKLUNG (SCHULER)

Einschitzung der Beschiftigungschancen In naturwissenschaftlichen
und technischen Berufen

iGehiibrbatagng Jana 2007, HNulid

G4
52% 51%
2% 41%: 4%
26% i |
15 17% [ 183
TH, e
| R -5«

sehrgut eher gut eher schiecht sehr schiecht
®_in der Region Jena o In anderen osideutschen Reglonen
B __in westdaitschan Regionan ® i Austand
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NACHWUCHSENTWICKLUNG (SCHULER)

Griinde fur mﬁgliche Abwanderung
E {Angaben in T g

A8
Banuflichs
Faispektive

T2

83

3T
Studm/
Ausbildung

_;':

Fersénliche

Weiterenbwickiung _ e

35

o7
Partner/Familis 28

25

Verglitung B Gesamt
B Jungen {n=14&)

B adchen (n= 109

=1
I

AUSBLICK / PERSPEKTIVEN

Insgesamt sehr gute Entwicklungsperspektiven
aber auch Gefahren:

Grundungsakteure kommen ,in die Jahre*

» Generationenwechsel der Wissens- und
Erfahrungstrager

Verknappung des Fachkraftenachwuchses

Wandel der personalpolitischen
Randbedingungen
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VIELEN DANK FUR IHRE AUFMERKSAMKEIT!

Kontakt:

Mail: christoph.thieme@uni-jena.de
behr@soziologie.uni-iena.de

Tel.: +49 (0) 3641 / 945534

Fax.: +49 (0) 3641 / 945522

UBERBLICK OPTIK - CLUSTER THURINGEN

L-¥ Uresmashmen
& 10 Urmermatume

-3 Urbaeretrrn

e 162 Unternehmen g
e 12,000 Beschaftigte e
€ 2,05 Mrd. Umsatz .\.*-_

59% Exportguote {-

10% Umsatzanteil fir
Forschung und S
Entwicklung
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UBERBLICK OPTIK - CLUSTER THURINGEN

Metta - Wachstum der Beschiftigung nach Unternehmensgrifie ZUS. wa C h Etu m

(g e kvt Sablen . Wadinien mor il s e PUE v L e e L hebang |

55 bl 249 MA (m=20)

| Bk} D7

e durch:

. 44 Organisches
Wachstum
Wechsel zwischen
Grofensegmenten

Grundungen

Ansiedlungen
Lneue”
Unternehmen

durch
Diversifikation

250 unad maehe MA {n- L)

CLUSTERSTRUKTUR

10MA und weniger [ne38] L0biz &0 MA [n=37)

Exportquote nach Betriehsgrifie

I bl cnn Dheam st s %, Geelle eigene Bibelung, 20071

50 bis 245 MA [n=26}

250 und mehre MA (mea)
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UBERBLICK OPTIK - CLUSTER THURINGEN

Umsatzanteil fiir FUE
| Agibisil am T fum stz i %, Cufle; o ene Ertestrimng. 1607]

31
&
I |

10 MA uind wieniger (n=35) 10 Isks 49 MA [n=32) S0 e 249 BAA (0= 20 250 und mehs MA [n=10)

FACHKRAFTENACHWUCHS

Verbleibdauer in der Region Jena

feh will imimar hisr
leben,

leh will noch lange
hier leben,

leh warde wahl mal
won hier wagZishen
mussEn

Ich will auf alle Falle
won hiler fortzishen

Drars kann ich nicht
abschitzan,

s Madchenin=117}  ®Jungenin=151) ®=GesamtiN=2T8}

BIC — FRANKFURT (ODER) 18. NOVEMBER 2008



4 TECHNOILOGIETAG MITTELDEUTSCHIAND 2008

sLanderibergreifende Wirtschaftsforderung
in der Hauptstadtregion
Berlin-Brandenburg”

Dr. Peter Eulenhéfer
Bereichsleiter, ZukunftsAgentur Brandenburg GmbH
Potsdam

Unternehmenskooperationen, Innovationsprozesse,
Technologietransfer und Berufspendlerstrome

entwickeln sich Gber die Grenzen der Bundeslander hinweg,.

Charakteristisch fur Brandenburg ist die zentripetale Verflechtung

mit Berlin, aber zugleich eine zentrifugale Orientierung

in Richtung Hamburg, Ostsee, Polen und Mitteldeutschland.

Wie konnen Wirtschaftspolitik und Wirtschaftsforderung

solche Verflechtungsprozesse sinnvoll unterstiitzen?

Welche Rahmenbedingungen stehen dem zurzeit entgegen?
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~Wirtschaftskraft der Metropolregion
Brandenburg / Berlin”

Ulrich Junghanns
Minister fiir Wirtschaft des Landes Brandenburg
Potsdam

Meine sehr geehrten Damen und Herren,

es freut mich sehr, heute in Frankfurt (Oder) zu lhnen
sprechen zu kdnnen. Als Burger dieser Stadt kann
ich hautnah erleben, wie sich innovative Vernetzun-
gen herausbilden und neue Unternehmen ansiedeln.
Frankfurter Betriebe vernetzen sich untereinander,
aber auch mit anderen Unternehmen innerhalb und
aullerhalb der Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg.
Sie tragen so dazu bei, die Wirtschaftskraft der Haupt-
stadtregion weiter zu starken.

Die Hauptstadtregion kann durchaus noch etwas
Schubkraft vertragen. In Berlin ist das Bruttoinlands-
produkt in den letzten Jahren gut gewachsen. Es liegt
aber preisbereinigt trotzdem nur auf dem Niveau der
frihen Neunziger Jahre. Die Werte flr Brandenburg
sehen zwar deutlich besser aus, das Bruttoinlandspro-
duktistin den letzten zehn Jahreninsgesamt um 15 %
gestiegen. Aber wir wissen auch, dass Berlin und Bran-
denburg eine gemeinsame Wirtschaftsregion bilden.
Ein Gutachten des Deutschen Instituts fir Wirtschafts-
forschung hat das im letzten Jahr auch noch einmal
wissenschaftlich untermauert. Herr Dr. Eulenhofer hat
ja ebenfalls gerade noch einmal auf die enge Pendler-

BIC — FRANKFURT (ODER)

verflechtung hingewiesen. Insofern ist uns bewusst:
Wenn es Berlin gut geht, geht es auch Brandenburg
gut — und umgekehrt.

Deswegen sind sich beide Lander einig: Uberall dort,
wo wir gemeinsam stark sind, sollten wir in Zukunft
unsere Aktivitaten starker koordinieren. Verschiedene
Wettbewerbe des Bundes —und damit meine ich nicht
nur den Spitzenclusterwettbewerb des Bundesminis-
teriums fUr Bildung und Forschung — haben gezeigt,
dass diejenigen Regionen erfolgreich waren und sind,
in denen Wissenschaft und Wirtschaft in sehr engen
und effizienten Biindnissen angetreten sind.

Seit gut einem Jahr entwickeln Berlin und Branden-
burg ihre Starken auch wirklich zusammen. Wir haben
funf gemeinsame Zukunftsfelder festgelegt:

- Biotechnologie/Medizintechnik/Pharma,

- IKT/Medien,

- Optik,

- Verkehrssystemtechnik und

- Energietechnik

18. NOVEMBER 2008
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Dass sich die Wirtschaftsstrukturen von Berlin und Bran-
denburg so weit decken, zeigt ebenfalls: Die Haupt-
stadtregion ist eine gemeinsame Wirtschaftsregion.

Wir haben in den funf Zukunftsfeldern eine Reihe
ganz konkreter Projektaktivitdten benannt, die wir
zuklnftig gemeinsam vorantreiben wollen. Hier han-
delt es sich um Vorhaben, in denen Unternehmen im
Verbund mit der Wissenschaft neue Produkte und
Dienstleitungen entwickeln. Dadurch wird die Wett-
bewerbsfahigkeit der Unternehmen gestarkt und
Uber Wirtschaftswachstum werden neue Arbeitsplat-
ze geschaffen.

Ich bin zutiefst Gberzeugt, dass wir durch unser ko-
ordiniertes, gemeinsames Vorgehen in konkreten
Projekten wesentlich weiter vorankommen und zu-
kunftig dadurch noch erfolgreicher sein werden. Um
gemeinsame Verbundprojekte von Berlin und Bran-
denburg optimal unterstitzen zu kdnnen, werden wir
die Rahmenbedingungen fir Verbundprojekte ver-
bessern. Wir haben deshalb PricewaterhouseCoopers
beauftragt, die Innovationsférderprogramme in bei-
den Landern zu untersuchen. Wir erwarten uns davon
u. a. Hinweise, wie die Schnittstellen zwischen Berlin
und Brandenburg weiter ausgebaut werden kénnen.

Wir werden uns auch vornehmen, dass wir uns in ei-
nem Jahr auf eine gemeinsame Innovationsstrategie
verstandigen, in der neben den Zukunftsfeldern auch
die Querschnittsthemen enthalten sind. Das dirfte
gerade fUr eine Querschnittsbranche wie die Mikro-
elektronik interessant sein.

Lassen Sie mich das gemeinsame Vorgehen von Bran-
denburg und Berlin anhand von einigen Beispielen
aus den Bereichen Optik und Energie/Photovoltaik
veranschaulichen.

In der Region Berlin-Brandenburg haben wir 270 Un-
ternehmen und ca. 30 Forschungseinrichtungen im
Bereich der optischen Technologien. Insgesamt wird
hier ein Umsatz von ca. 2 Mrd. EUR erwirtschaftet und
sind rd. 12.000 Menschen in der Gesamtbranche be-
schaftigt. Der Hauptstadtregion kommt damit eine
herausragende Stellung im nationalen Kontext zu. An
den Standorten Rathenow und Adlershof kann eine
Ballung und Vernetzung von Aktivitaten konstatiert
werden.

BIC — FRANKFURT (ODER)

Die Optische Industrie dient als klassische Quer-
schnittstechnologie zum Messen und Analysieren,
zur Ubertragung und Speicherung von Daten und
zur Erkennung und Bearbeitung von Oberflachen. Die
optische Industrie ist in Deutschland — Berlin-Bran-
denburg macht da keine Ausnahme — vor allem klein-
und mittelstandisch gepragt. Die hohe Wettbewerbs-
fahigkeit manifestiert sich in einem Exportanteil von
Uber 65 %, von dem die brandenburgische optische
Industrie allerdings noch etwas entfernt ist. Die opti-
sche Industrie gilt als eine Branche mit stabil hohen
Wachstumsraten.

Besonders wichtig ist, dass das Forschungspotenzial
im Bereich der Optischen Wissenschaft und der Mik-
rosystemtechnik in der Region Berlin-Brandenburg in
dieser Dichte und Vielfalt wohl einzigartig in Deutsch-
land ist. AulBerdem ist die nationale und internatio-
nale Vernetzung des Zukunftsfeldes Optik sehr gut
entwickelt.

Eine Schwache dieses Zukunftsfeldes ist es, dass die
Industrie bislang nur durch wenige global agierende
Unternehmen vertreten ist. Auch der zunehmende
Wettbewerb aus Asien und Amerika und der schwa-
che lokale Markt stellen Herausforderungen dar. Eine
Stérke dieses Zukunftsfeldes ist jedoch die hohe
Produktivitdt und Innovationskraft der Optikunter-
nehmen in den Kernbereichen. Besondere Chancen
liegen z.B. in den Mdglichkeiten der Kooperation mit
anderen Wachstumsregionen wie Jena und Dresden.
Das mochte ich gerade hier und heute besonders un-
terstreichen.

Diese Kooperation war auch eine Empfehlung der
Branchenstrategie im Bereich Optik, die das Ministeri-
um flr Wirtschaft in Auftrag gegeben hat.
Brandenburg kann als Pfund in diese Kooperation
Potenziale in der klassischen Augenoptik, der Laser-
technik, der optischen Fasertechnologie sowie bei der
Anwendung der optischen Technologie in der Photo-
voltaik einbringen.

Ahnliche Strukturen wie im Bereich Optik gibt es auch
im Bereich Energie/Photovoltaik: Experten erwarten
im 21. Jahrhundert einen weltweit stark wachsen-
den Photovoltaik-Markt. Schliefllich haben rd. 2 Mrd.
Menschen noch keinen Stromanschluss. Das jahrliche
Weltmarktvolumen wird auf bis zu 300 Mrd. Euro ge-
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schatzt. Die Bemihungen in Berlin-Brandenburg, aber
auch in ganz Ostdeutschland mussen dahin gehen,
von diesem groflen Kuchen ein Stlck abzubekom-
men. Das wird aber nur gelingen, wenn wir nach einer
staatlichen Anschubfinanzierung sich selbst tragende
Strukturen entwickeln. Denn wir kbnnen nicht erwar-
ten, dass international das gleiche Niveau an anfang-
lichen Unterstltzungszahlungen bereit stehen wird
wie in Deutschland. Deswegen ist es wichtig, zu sich
selbst tragenden Strukturen zu kommen. Branden-
burg hat dafir gute Voraussetzungen: Fur die Schaf-
fung dieser Strukturen ist die Vernetzung von Un-
ternehmen untereinander und mit der Wissenschaft
absolut zentral. In dieser Branche sind mittlerweile
mehr als 2.000 Arbeitspldtze entstanden. Alle mo-
dernen Solar-/Photovoltaik-Technologien (Silizium-,
Dinnschicht- u. Farbstoffzellen) sind in Brandenburg
vertreten. Dazu kommen noch weitere Arbeitspldtze
entlang der Wertschopfungskette wie im Handwerk,
Installationsbetrieben, Handler.

Es freut mich sehr, dass unser Landesforderausschuss
im Oktober die Forderung eines GA-Netzwerks Pho-
tonik Berlin-Brandenburg empfohlen hat. Das ist ein
Baustein zur Schaffung sich selbst tragender Struk-
turen. Die Photovoltaik-Produktion kann mit solchen
neuen Entwicklungen in der Lasertechnik weitere
Innovationsschibe erhalten. Dem Netzwerk gehoren
bereits 15 Mitglieder in Berlin und Brandenburg von
Wirtschaft und Wissenschaft an und es wird sicherlich
weiter anwachsen. Durch die Verbindung der Pho-
tovoltaik zur Halbleiterindustrie werden in Zukunft
verstarkt Kooperationen und gemeinsame Anwen-
dungsfelder im Bereich der Haltleiterelektronik und
der Photovoltaik gefragt sein.

Meine Damen und Herren,

Anhand der beiden Beispiele Optik und Photovol-
taik habe ich gezeigt, welche Potenziale im Ausbau
der Kooperationsbeziehungen innerhalb der Haupt-
stadtregion Berlin-Brandenburg liegen. Ich hatte
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aber auch schon angedeutet, dass man — Stichwort
Zusammenarbeit mit Jena und Dresden — auch die
regionstbergreifenden Kooperationsbeziehungen im
Auge haben muss. Zu diesen regionstibergreifenden
Kooperationsbeziehungen mochte ich abschlieend
einige Hinweise geben.

Wie das Verhéltnis zwischen Unternehmen ist auch
das wirtschaftliche Verhaltnis zwischen Regionen
durch Elemente von Wettbewerb und von Arbeits-
teilung gekennzeichnet. Wir bewegen uns in einem
Spannungsfeld zwischen Konkurrenz und Koopera-
tion von Regionen. Dabei geht es bei diesem Span-
nungsfeld nicht um ein ,Entweder-oder”, sondern um
ein ,Sowohl-als-auch”

Elemente des Wettbewerbs sind zum Beispiel die
Konkurrenz zwischen Regionen um die Ansiedlung
eines Investors. Das muss man klar und deutlich be-
nennen. Daneben treten aber immer auch Aspekte
der wirtschaftspolitischen Abstimmung. Ich mochte
daran erinnern, dass im GA-Rahmenplan geregelt
ist: Investitionen, die zu einem wesentlichen Arbeits-
platzabbau in einer anderen Betriebsstatte desselben
Unternehmens fuhren, konnen nur im Einvernehmen
der betroffenen Bundeslander geférdert werden.

In den Bereichen Optik und Photovoltaik ist fiir mich
augenscheinlich: Wenn die ostdeutschen Regionen
eine Chance haben wollen, sich gegendber der inter-
nationalen Konkurrenz zu behaupten, dann mdssen
sie kooperieren. Es gibt auf den internationalen Mark-
ten keinen Platz fur das Ausleben von regionalen Ein-
zelinteressen. Ostdeutschland wird gemeinsam Erfolg
haben - oder gar nicht. In diesem Sinn begrife ich
es sehr, dass auch der heutige Technologietag einen
landertbergreifenden Anspruch hat.

Ich wiinsche Ihnen und uns weiterhin einen guten Ver-
lauf. M6ge der heutige Tag die Vernetzung in den Be-

reichen Optik und Photovoltaik weiter voranbringen.

Vielen Dank fur Ihre Aufmerksamkeit!
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»Cool Silicon - Spitzen-Cluster - Projekt von Silicon Saxony”

Thomas Reppe
Geschiftsfiihrer Silicon Saxony Management GmbH
Dresden

'] -

SILICON SAXONY"

MY FAVORITE PLACE

The European Network of

Microelectronics
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Die Organisation Silicon Saxony®

Mikroelektronik

b Gegrilndet im Jahr 2000

Mrd. € pra Jahr

B Europas groBte Industrie-Vereinigung der

-  Netzwerk tiir die Halbleiter-, Elektronik- und

Mikrosystemindustrie M e A g e i WD A
— R b . o I R
— - — (S s polidag o
> Wir verbinden Hersteller, Zulieferer, —f R g S e e T B e 7Y
Dienstleister, Hochschulen, Forschungsinstitute . s s e
und &ffentliche Einrichtungen am i S B R N S
Wirtschaftsstandort Sachsen B = MBS —
== O Fa W -
o - # B mun OF
B 265 Mitgliedsunternehmen beschéitigen ca. S = S AR

35,000 Mitarbeiter bei einem Umsatz von 4
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SILICON SAXONY

Beschaftigte: 1990 - 10.000

Industrie und Forschung
vor 1990: k

- ZMD/Elektromat

- von Ardenne %

- Spurenmetalle Frelberg
- Hochvakuum Dresden
- KFZ Rossendori
- TU Drasden

- TU Chemnitz

L -

- - Deutsche Solar
- Sempa -MPD
- Novaled - FHR
i - 3D-Micromac - Photronics Maskshop
f/ - Aspect Systems - DERU
= - DIAS - HSEB
B - Signalion - SAW Components
- memsfab - Fresenius
=Fha

WE==> 2008 - 35.000 Ansiediungen

nach 1880:

- Infineon

- AMD

- Siltronic

- Siiss Microtec
- Intega

- Siemens

- AMAT

= Ortner

- Plastic Logic
- Philips

- Solarwatt

SILICON SAXONY
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Entwicklung der Mitgliederzahlen

e Wir wachsen weiter ... =
200
150
100
50
. . | N N
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
...wvon 20 Grindungsmitgliedern am Anfang
.. auf 265 Mitgliedern heute.
SILICON SAXONY' L www.siicon-saxony.de |

Die Kompetenzen der Mitglieder ...

» ...umfassen die vollstdndige Wertschdpfungskette

VQH:I Design ... mit Zulieferern ... Uber Waterherstellung ...
— R
VRT1
| !'.‘ § %
SEESENEN . drliim
und Anwendung zu Chips ... und Prozesse ...

SILICON SAXONY
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cooLsiticon,

P :1.-|1u

.-un:?l rru‘.:mu.r-w \..
grunar DEER [y
E ém:ﬂﬁﬂﬁﬂﬂ v
Flawtic Logic Atﬂjﬁ - digad

energy efficiency innovations
from silicon saxony

Wachstumsmotor Mikroelekironik CQOL SJL:COH

energy efficiency innovations fram silic

intel) TRV phe NEC

° én"*é i —r bequai<
: LAYy 1 TOSHIBA
QUALM ﬂ% s SONY
dUlj%cn:ln' - B w. RENESAS
AMD{1" freescale” ‘@:umc

SILICON SAXONY %
AMD{ (infineon Qimonda SXFAB

Mikroelektronik weltweit Basis wirtschaftlicher Starke
Der Trager von Patenten und Ideen in industriellen Produkten

25% des Wirtschaftswachstums durch Innovationen der IKT
Deutschland: >50% des Exports von Mikroelektronik abhangig
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Standort Silicon Saxony cooQLsiticon,

energy efficiency innovations from silicon soxon

43500

= Standori-Starken
— Nr.1 Mikroelektronik-Standort Europas
— 70% aller ME-Beschéftigten Deutschlands
— 14 FhG-, 4 Leibniz-, 3 Max-Planck-Institute 2%

34500

— Semicon Europe ab 2009 in Dresden 14000
o
= Ausstrahlung
— Solar i wad  VON ARDENNE,
— Automobilelektronik DD (nfinen =MD

~ Organische Elektronik novaled &% heliatek

— Display-Fertigung PIas*r”ic Lugic

More Moore & More than Moore  COQLSILICON,

energy efficiency innovations from silicon soxony

Gfinen ZMO

-More than Moore"

koS
B §
& .E
< g

.More Moore"
(Miniaturisierung)

ﬁ,
<

SILICON SAXONY

FAVORIT
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Herausforderung COOI s:ucon

energy efficiency innovations from

Klassisches Internet Internet der Dinge
(Computing & Mobilfunk) (Vernetzte Sensorik)

-il'l CAGH I008-2011

Clsco IP Tralflic Forecast 2008

— — =

2007 2007

Die Energieversorgung der IKT produzierte 2007

schon 25% des CO,-AusstoBes der PKW weltweit

Paradigmenwechsel COO0 s:ucon
energy efficiency innovations lro Micon saxony
Computing Mobilfunk
Internet-Server (Mio.) Teilnehmer (Mio.)
Sia 3'000
400 2000
200 1000
e P
& & & &
Stromkosten Stromkosten
= Invest 2007 = Personal
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Uberblick Projekte coQLsiticon.
energy efficiency innovations from silicon saxony
.~ Dynamik / Grundungen | Ausstrahlung B
- StartUp-Projekt - Attraktor-Projekt A
J =» Informations-Projekt e

- B, n
= = s

Technische Leprojekte

' Energieeffizientes Energieautarkes Energieautarke
Computing EPaper Sensornetze

1;',

S'taill'ldnrt-ﬂttraktlvltﬁt

=> Attraktor-Projekt
- StartUp-Projekt

Nachwuchsférderung

= Bildungs-Projekt
= Informations-Projekt

12

Nachhaltiges Wachstum sichern  COQLSILICOA,

energy efficiency innovations frem silicon saxony

70-80°000
Arbeitsplitze

in ME/IKT im P
»ollicon Saxony* ANY

43'500 L

21'000 uberwiegend KMU

10'000

1990 2002 2007 2013
Anteil der Leuchttirme an der Beschaftigung
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Partner des Clusters coQLsiticon.
energy efficiency innovations from alllcon sasony
Industrie
ﬁcﬂx g ETETD | TU Chemnitz Prof. GeBner
ion esign
A?s Plastic Lng?c ! HTW Dresden
AMD Prettl Elekironik Prof. Stenzel Prof. Trautmann
igades e Microsystems
DMOS Roth & Rau_ TU Dresden
FHR SAW Components Prof. Fellweis Prof. Wolter
HAP Signalion Prof. Schiiffny Prof. Ellinger
msfa ??ﬁtgg‘lg Prof. Schréter Prof. Jorswieck
: 5 Prof. Bartha Prof. MeiBner
Infineon T-Systems MMS
KomSa Ubi 1'Frsa.t:-:- Prof. Kabitzsch Prof. ABmann
KSW MicroTec  Vodafone Prof. Schefczyk Prof. Nagel
i YolceimerGonnioot. . :Praf: Fisoher Prof. Baker
NXP ZMD
Unterstiitzer
Institute Technologiezentrum Dresden
FhG Institute: IKTS, IZFP, ENAS, Deutsches Hygiene-Museum Dresden
IWS, CNT, IPMS, IIS TU Dresden, Stadt Dresden
FZD Rossendorf SMWA, SMWK, SMUL
IMMS Sachsische Landesmedienanstalt
14

Bedeutung der Mikroelektronik coQLsiLicon.,

energy efficiency innovations from silicon saxony

Exportumsatz Deutschland 2007 (970 Mrd. €)

Automobilbau

Sonstige

Maschinenbau

Metalle

Lebens- KT Energietechnik
mittel

>50% der Exportbranchen von
Innovationen der Elektronik abhangig

15
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Zielstellung coQLsiLicon,

energy efficiency innovations from allicon saxony

__COOLSLCO

Vernetzte ‘ ’ Breitband-
o Sensorik | Funksysteme ..

gl Mikro-/Nanoelektronik -
Technologie & Produktion

Ziel: Silicon Saxony als weltweit
fuhrender Standort fiir energieeffiziente IKT

16

Zentrale Projekte coQLsiticon.
energy efficlency innouations fram siljcon saxony
= Startup-Projekt :
~ ,One stop shopping® flr Griinder :
~ Venture-Beirat (HTGF, CFH, EarlyBird) II
= Bildungsprojekt ki e

— Neuer Studiengang, Graduiertenschule
— SFB-Antrag ,Energie-Effizienz der IKT"

"_1";-:: W1
Attraktorprojekt AR
— ,Cool Silicon* als globale Marke % e
— GreenComm Workshop @ ICC 2009

= Informationsprojekt B, AV
— Multimedia Showcase ""‘-..;':? ¥
— Kooperation mit Hygiene-Museum  SERREECEEEE ﬁ?m,mr
& Hochschule fir bildende Kiinste e 4
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- - = o om owm, W TRE

SILICON SAXONY

My favorite place

- - O owm wmy w W TeE

My favorite place

... und Freizeit
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~First Solar - erfolgreiche Ansiedlung in Frankfurt (Oder)”

Burkhard von Westerholt
Plant Manager, First Solar Manufacturing GmbH
Frankfurt (Oder)

¢ ;1 -!:;; H :Tru Ty ® frrs amry

Dbty arfiery (1.1 MW, Exdsslrom | Bech Enliay

First Solar — erfolgreiche Ansiedlung in Frankfurt (Oder)
18. November 2008

e —a
First Solar
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First Solar — unsere Mission

Nachhaltige Wertschopfung durch
die Versorgung der Welt mit sauberem g4
kostengiinstigem Solarstrom s

—e nternehmensiberblick
Strategisches Ziel
= Senkung der Kosten [Ur Solarstrom auf das konkurrenziahige Niveau
von konventionellem Strom
= Solarstrom soll eine nachhaltige, etablierte Energieguelle werden

« Kostensenkung der Solarmodule durch
Dinnschichttechnologie und
automatisierte, skalierbare Ferligung

* Erreichung der Unabhangigkeit van
Fordermechanismen durch die
Ausnutzung van Lern- und
Skalenaffeklen

= Verringerung der Abhangigkeit von
knappen Ressourcen und Senkung der
Treibhausgas-emissionen zum Schulz
nserar Umwaelt '
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————=o First Solar — Einflihrung @

Frst Solar

- . Weliweit graBler Hersteller
Gegrindet 1999, ainer der i :
9 ﬂ von Dinnschichtmodulen,
finftgréBter Hersteller im
Bereich der Solartechnologien

Markttihrer im Bereich der
PV-Systeme fir Gewerbe
und Industria

Mehr als 1 Gigawatt (GW)
Produktionskapazitat'Jahr
bis Ende 2009

Kostenginstige Harstellung
vaon Solarmedulen im
weltwelten Vergleich
m 1,18 Dollar’w
(fweites Quartal 2008)
B Zial: Netzparitat bis 2010-
2012

~————8 First Solar — Standorte

Frankiurn (Oder)
Prodhiklon | 1T MW) 2007

Az

Perrysburg, Ohi A
Pachuk liar

:I_;‘_;'r'";_w‘?uw Bridgewater,
. New Jarsay

Y SIRmATILINGEN

lTempa, Arizona

| FInrnERmAE T

F

g Kulim, Maiafsi;“
Procdukiion
T MW H0A-2009
¥
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————=o Technologie und Fertigung
Replikationsprozess

- Bewahrtes Replikationsverfahren im 1088
Basiswerk m Kuim 4

* Kontinuierliche Verbesserungen B Kulim3

= "Copy Smart"— Replikation m Kulim 2
B Kulim 1
B Frankfurt/Cder
B Ohio Erweiterung
B Ohio

2008

2005 2006 2007 2009
¢ Innovative Diinnschicht-PV )

Niedrigste Produktionskosten in Deutschland Foet solar

Vﬁp_ﬁlas m z

Modul

« Vollstandig integrierte und
automalisierle Produklion

*  Hundertmal weniger Halbleiler
als bei herkdmmlicher Silizium-
Technologie

«  Waellweil niedrigste =
Produktionskosten fir
Photovoltaik-Module

» Anwendung insbesondere in
kostensenkenden PV-
GroBkraftwerken

= Ziel: Wettbewerbstahigkeit mit
konventionellen Energien
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——@ Technologie un

4

Ausgangsmaterial Ingot

d Fertigung @

Vom Glas = <=2,5Stunden =

vs. Stufenproduktion mit kristallinam Silizium

e -\@d-% = ) =

zumModul | go0/ verringerung

kostenintensiver
Halbleitermaterialien

« Volistandig Integriertes,
durchagangiges Verfahren vs.
Stulenproduktion

= Grofes (2' x 4')
Tragermaterial vs. 6" Wafer

Wafer Solarzelle Solarmodul

—— Markistrategie

» Freiflachenanlagen
~ Typischerweise Multi-MW

Anwendung von First Solar Modulen

—_—
First Solar,

 Dachanlagen
— Typischerweise 30 kKW bis Multi MW

BIC — FRANKFURT (ODER)

18. NOVEMBER 2008



4 TECHNOILOGIETAG MITTELDEUTSCHIAND 2008

=@ Bewahrte Technologie
First Solar — validierte Leistung

+ Derzeil bestehen Verlrige Gber 3,4 GW/S Milliarden
Dallar bis 2012 mit flhrenden Entwicklern groGer
PY-Projakle.

« Umfassende Modultests und Valldierung vor
kommerzieller Produklion

- Robustes und recycelbares rahmenloses
Doppelglaslaminat

= Zerifiziert nach IEC 61648 und SK 11 (1000 V)
(Zuverlassigkeit und Sicherheit)

— Fertigung zertifiziert nach 1S09001 : 2000
und IS0 9001 (Qualitat) sowie 1SO14001
: 2004 (Umweltmanagement)

« Garantie fir Modullelstung: 25 Jahre

*  Minimale Betrigbs- und Warlungskosten — keine
beweglichen Teile, kein Bedarf an Brennstoft
oder Wasser

Umweltprogramm
Rdcknahme- und Recyclingprogramm

Riicknahme der Module

+ Jada Parsan, dia in Bagitz ainee Moduls von First Solar Ist,
kann an dam Programm teilnehmen und dis Ricknahme von
Madulon 2u jeder Zeit beantragen

+  Die Medule sind mit Etiketten versehen, auf denen u.a.

Angaben zur Wabsita und ainer Telefonnummer angegabean
gind

stelll diz Verpackungen und gewdhrizisiel den Transpor der
Maodule zu den Recycling-Antagan

Recycling der Module

«  Dia Module warden gamai den vor On galtandan
Bestimmungen beziglich Gesundhelt, Sicherheit und
Abtallentsorgung behandal

« First Solar dbernimmil die Kosten 0r das Programm durch die

Verdinanzierung der enistahandan Kosten durch aln
Internatonales Versichanungsuniameahmes

« e Ergobnitase des Programms werdon zum Zweoke
kentinuierlichen Verbesserung oberprbil :

= First Solar Gbomimmi die Logistik lor die Abhalung der Module,

First Solar,

Geschlossener
Produktiebenszykius
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Erfolgreiche Investition in Frankfurt (Oder)
Uber 500 sichere Arbeitsplatze in Brandenburg

1999 Grindung von First Solar
2002 Beginn der kommerziellen Fertigung
2005 Investiionsentschaidung
* lrwwestibon: 115 Mo, EUR (455 Mio, Forderung)
* Beginn der Partnerschall mit Brandenburg
2006 Grundsteinlegung in Frankfurt (Oder)
2007 Erofinung des Werkes
2007 Einstallung des 500. Mitarbeiters
2008 Recyclinganiage nimmt Arbeit auf
2008 Produktionskapazitat erreicht 192 MW

Heuta: Grolite Fartl'g!.:n fir Dinnschicht-
Solarmodule in Deutschiand

————e Uber 500 neue Arbeitsplétze

*" Meue Arbeitspldtze in Frankfurt (Oder)
» Uber 500 sichers Arbaitsplatze bishar geschatien.

« Knapp zwel Drittel der Mitarbeiter stammen aus der
Region Frankfurt (Oder), rund ein Drittel aus dar Region
Berlin.

* Mit der Neuansiediung sind zusatzlich mehrare Hundert
weilere indirekle Jobs vor allem bei Zulieferern und
Dienstleistiungsbetrieben entstanden (z.B. in der Kanting),

s Berufsgruppen: (ca. 40% Facharbeiter, 80% Angelemtea)

+ Erfolgreiche Integration behinderter, gehdrloser
Mitarbaitar

Berulliche Pargpaktiven in Frankfurt {Odar)
« Rund ein Drittel der Beschéflliglen war z2uvor arbeilslos,

¢ Etwa 10 Prozent der Mitarbeiter sind wieder in ihre
Heimal zurickgakehrt.

+ Das Altersspektrum der Belegschaft reicht von 19 bis zu
61 Jahran,

T
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———=@ Aus- und Weiterbildung [

Aus- und Weiterbildung

+ Seil 2008 bietel First Solar insgesami sieben Ausbildungsplatze an (6
Mechatroniker, eine Bilrokauffrau) - Mittelfristig werden (ber 20
Ausbildungsplatze geschaffen.

« |n einem internationalen Austauschprogramm hatten bereits 120

Beschaftigte die Maglichkeit, das US-Stammwerk in Perrysburg
kennenzulernen,

* [m Durchschnitt nimmt jeder Mitarbeiter pro Jahr ca. drei Tage an
SchulungsmafBnahmen teil.

First Solar ... Versorgung der-Welt

saLWstengi}ns igem Solars

BIC — FRANKFURT (ODER) 18. NOVEMBER 2008




4 TECHNOILOGIETAG MITTELDEUTSCHIAND 2008

————e Projektprofile ¥

T
First Solar
40 MW (30 MW

Projekigrane | installion)
Stanacrt | Brandis, D
Einmtrabiung: | 1020 KWhm2
Frojekientwickls Juwi
Betrelber: | Solar Fund

Sy ntomelgontlims
far Fund
Tl T/ Invaktor S0 !

Moudubiyp F5-265, F5-267, F5-270
Wechsairichtar: | SMA SC1000 MY

Hiikas & “n—|

"""”"\.‘aﬁ.‘.‘-@‘.’;.’-‘.:”ﬁr B2.5% (prognostizier)
Juhrasertrag: | A0 Mio KWh (prognastizien)

————e Projektprofile [¥)
First Solar

Performance Ratlo: | 80-82%

ElganiimerBetreib | “Tha thing that is lascinating,
o Fitad: | and oould b vary

| advantageous In a non-tesert

| elimata, s that thay produce
e power Iroem & lower light
laval than aither crystalling or
amorphous Sieon modules
|ocated hera At the sama sight.
On clowdy days, we soa 10%,

| somalimes as much ag 12%
more encrgy produchon from
the thin film First Solar modules
than from the cryetalling

Kundenzitot: | "WPEUESSe 1o include First

Solar modules In our expansion
bocause we arg intedeslod n

| supporting tha devalopmeant of
products that will lower The cosl
of solar ganeratad aeloctricity.

Simneart Springenalle, AZ LSA

Prjmhigrofe: | & 3 i To data, wir've boon vory
88 otar / Tucson Electic satisfied wilh the performance

Projektentwickier: Fowor of the First Salar modules.”
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——o Projektprofile

Standort Rota Jahna, D Slandarl Ramstain, D Standort: | Bullas, Spanien

Projekigrine: | 6 MW Projeligréde: | 2.6 MW Projekigréba: | 5 MW
| GOLEXGN Energy oo Gehrlicher Solar
AG S AG

Prajestentwick! | Juwi Holding AlG Projektentwickier et cilar
=l

=—————@ Projektprofile

] [
Standont: | Dimbach, D atandori: | Duisburg, D Slandon CO USA (FL.
| Carson)
: ] 1. gt 1.
Fiojaklgniie 4 MW Frojekigiche 2 MW Projekigrane 2 MW

Projekieniwiokle | Blretrom/ Projekientwiokler | Blltretrom

¥ Proj icklar, Sane
" | Back EI'II'.-‘H:W rojellantwickiar, | E"“"’”Eﬂ"
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————=e Projektprofile

Marchal,
Standort: | Gnodstadr, D Sindort: | Gescher, D Simndart Spanien
Projaktgrote: | 1.4 MW Projekgraie 1.45 KW Projakagrofe: | 2.2 MW
Projekiorilwickl | Blitrstromy Projektontwick! | COLEXON Projekinntwickle | Blifzsirom/
" | Back Energy - " | Back Energy
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»Die optischen Technologien in Thiiringen”

Dr. Klaus Schindler
Geschéftsfiihrer, OptoNet e. V.
Jena

aptonel

Die Optischen Technologien in Thiiringen

4. Technologietag Mitteldeutschland 2008

WY tlt‘;«:\uﬂv:lmll.-r;l:-wd\:rmp . s _9 tﬂjf qu
LS A ] SILCTIN SAXONY
ued Wirtschaf ¢ V' aid ok (ibon el (o
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Industrie - Kernzahlen

Gesamtzahl Unternehmen: 160
Umsatz: 2,05 Mrd. Euro
Exportanteil: 60%

davon Auszubildende: ca. 430

Durchschnittliche
BetriebsgroRe; 72 Beschaftigte

Umsatzwachstum: 10% p.a.

Personalwachstum: 5% p.a.

4. Technologietag Mitteldeutschland 2008

Beschiftigte (inkl. Zeitarbeit): ca. 12.500

aptonel

e

firafik 2
ottty dee Ustereshmenagallen

Industrie - Region

4. Technologietag Mitteldeutschland 2008

EgElSTMTE
THURINGEN

optonel
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Optik-Standort Jena: Kenndaten optonel

Kernmarkte

Information & ]
Fiodulktion

| ebenswinsendchalten & q
Hesdizin
Energle &
Limwelt

Sacherheit & i
Halrilstat {Meprfachnemnungen mdgiich)
|

4. Technologietan Mitteldeutschland 2008

Optik-Standort Jena: Kenndaten optonel
Kernmadrkte
[ Mt fchneniang miglich) Bedautury Sea Marites in Zukunft

@ Oinis @ b

o hunilige

4. Technologietan Mitteldeutschland 2008
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optonet

Industrie - Kompetenzen

Opitik/Mechanik

L0758 Beschaftigte

E1& Mip. FUR Umsatz

Carl Zeiss Jena GmbH

Docter Optics GmbH

JENOPTIK LOS GmbH

POG Prazisionsoptik Gera GmbH

4, Technologietag Mitteldeutschland 2008

optorel

Industrie - Kompetenzen

Messtechmik/Sensarik
2.778 Beschiftigte

188 Mio. FUR Umaats )

| !

Carl Zeiss MicroImaging GmbH

Jena-Optronik GmbH

Allied Vision Technologies GmbH

5105 Meftechnik GmbH

4, Technologietag Mitteldeutschland 2008
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optorel

Industrie - Kompetenzen

Optoelektronik

180 Beschiftinte m

%44 Min, EUR Unmrsatsr 1™

(S Institut fiir Mikrosensorik GmbH

MAZeT GmbH

Melexis GmbH

IMMS gGmbH

4. Technologietag Mitteldeutschland 2008

aptone!

Industrie - Kompetenzen

Mikro-/Faseroplik E
206 Beschattigte
185 Wi, FUR Umsatr m

Fresnel Optics GmbH

JENOPTIK Polymer Systems GmbH

OPTIKRON GmbH

LEONI Fiber Optics GmbH

4, Technologietag Mitteldeutschland 2008
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™ optonel
Aufleruniversitdire Forschung

* Fraunhofer-Institut fiir Angewandte Optik & Feinmechanik (I0F)
= Institut fiir Photonische Technologien (IPHT)

» Gesellschaft fiir Fertigungstechnik und Entwicklung (GFE)

» Fraunhofer-Institut fiir Werkstoff- und Strahltechnik (IWS)

= Fraunhofer-Institut fiir Photonische Mikrosysteme (IPMS)

4, Technologietag Mitteldeutschland 2008

aptonel
Universitdre Forschung proner

Friedrich-Schiller-Universitiat Jena

= Institut fiir Angewandte Optik

= Institut fiir Angewandte Physik

= Institut fiir Optik- und Quantenelektronik
= Institut fiir Physikalische Chemie

= Astrophysikalisches Institut

= Zentrum fiir Innovationskompetenz ,ultra optics”

4, Technologietag Mitteldeutschland 2003
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M aptone!
Universitdre Forschung PR
Technische Universitit Ilmenau
= Fakultat fiir Maschinenbau
= Jentrum fiir Bild- und Signalverarbeitung

» TInstitut fiir Lichttechnik

Fachhochschule Jena

=  Fachbereich SciTec

4, Technologietag Mitteldeutschland 2008

CoOPTICS - M oprics
Cooperate in Optics P < “"““

Innovationsmotor fiir Optische Technologien
in Europa und Zentrum fiir nachhaltiges Wachstum

Europdisches Zentrum fiir Aus- und Weiterbildung
in den Optischen Technologien

Deutschlands Spitzencluster
Mefir Innovation, Mehr Wachstum, Mehr Beschiftigung.,

BIC — FRANKFURT (ODER) 18. NOVEMBER 2008




| 4 TECHNOILOGIETAG MITTELDEUTSCHIAND 2008

aptonel
CoOPTICS: Partner !

= BATOP = III&C cnossmaToHs  DOCTEROPTICS

B=A

[emk! 1= GOPEL
é::n f dbs slactonic
-.ndl'w-'wm L)

GRIN/Tech Helmaoptik  3flu a. INNOVENT _'“ IR-Tech WET

=8 S
i o (Mabe porapere
Bl oo s R sam [EEE

rechnal < fyy

“Chipshep et B G @ OSRAM  sciorr sws fff

SIEMENS

_SMIENA  STFTAN %supra-- [l==== g __wil
'4'#‘1'*-_1__'\\"'
b T e YS00 VEEL, (ninc weeesld 3FAB

&, Technologietag Mitteldeutschland 2008

CoOPTICS: Ziele und Herausforderungen optone!
Innovationsmotor fiir Optische Technologien
in Europa und Zentrum fiir nachhaltiges Wachstum

Europdisches Zentrum fiir Aus- und Weiterbildung
in den Optischen Technologien

Stirkung Ausban Erhthung
interdisziplinirer Technologie- Griindungs-
Kooperation fiihrerschaft effirienz
Deckung Etablierung Nutzung
Fachkrifte- Open Innovation Innovations-
bedarf Prozess potential

4. Technologietag Mitteldeutschland 2008
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ﬂptl?!:i'r_‘.*

1. Aus- und Weiterbildung

4, Technologietag Mitteldeutschland 2008

OptoTRAIN: optonel

Fachkrdfte — Grundlage nachhaltiger Entwicklung

Akademische Bildung Facharbeiterausbildung
Leitpartner: FSU Jena Leitpartner: Schott-Zeiss- |
Abbe School of Photonics Bildungszentrum
Projektziele von OptoTRAIN:
| Deckung des Fachkriftebedarfs
Weiterbildung | Interdisziplinaritit in der Ausbildung
Lok Leitpartner JenALL ' Internationalisierung

Jena = Zentrum der AEW in Europa

| Proleltenordinaten; FSlkdens/ Mol 7, Lederer

&, Technologietag Mitteldeutschland 2008
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optonel
2. Forschungsprojekte
4, Technologietag Mitteldeutschland 2008
TeLIGHT: optoniei

Neues Licht fiir den Menschen

Das Ziel von Tel1GHT: Schaffung der physikalisch-techmischen Grundlagen fiir
aweidimensionale Terahertz-Detektoren und -Quellen fiir die hoch aufgeléste und schnelle
2D/3D-THz-Spektroskopie und -Bildgebung. Profektisendingtor: [PNT / Prof. J. Popp

L Qualitdts- und
Produktionskentrolle

+Mit neuem Licht
Ressourcen effizient

nutzen”
= Projektziel: THz-Tomograph

> Analytik in der Medizin und LMit neuem Licht das
Pharmazrie Leben verstehen™

= Projektziel: THz-lab-on-chip 'W w
-A +Mit neuem Licht die

| mobile Welt  sicherer
¢ machen”

- Sicherheitstechnik
Anwendungsprojekt  SafeGATE

4, Technologietag Mitteldeutschland 2008
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MeMA: Innovative optoriel
nanostrukturierte Materialien fiir die Optik
Das Ziel von MeMA:

fﬁgm

Nanostrukturierte Metamaterialien g 2
iiberwinden die Grenzen der traditionellen L8502
optik s

B > Basisinnovation fiir die Optik

Prejektiesrdinoior; Frounfofer 10F 7 Praf. A, Tissermann

Basistechnologien  s»=

3D Nonostrukturierung
&> Volumenmaterialien

E 1
“ Dispersions-
: kontrolle

Ui 13 s ¥ i$ E1] 1] 28

4, Technologietag Mitteldeutschland 2008

Optikhoh3: Nano — Mikro — Makro optonel
Technologieplattform — optik mit neuen Freiheitsgraden

Die Ziele von Optikheha: i ﬁ
s
=

~ ganzheitliches Design van freiform- & hybriden aptischen Systemen
~ durchgdngige Prozessketten filr reflaktive und refraktive Optiksysteme

r flaxible Fassungs- und Montagetechniken = OptoEL ECTRONICS ._....! &b
v
Pisjekaardiialon Cal Ieiss AG / Dr, Claas-F, Heckalelle =='l_;.r':-\\"

Vistec
Hallma Optik

TN FEsiT
technol -y

INNOVENT

'mmjmm ]

v o el e

JLavERTEC)

~*kompakta Abbildungs- und Beleuchtungssysteme mit innovativen Freiformoptiken

= Projektvelumen: 30,7 Mig. €

4, Technologietag Mitteldeutschland 2008
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OptoELECTRONICS: aptonel
Technologieplattform - Synergie von Elektronik und Optik

H MAZST
e Ziele van OptoELECTRONICS:
= ganzheitliches Design von hybriden optoelektronischen Systemen Cochen |
= durchgangige Prozessketten fir Mikrooptik und Mikroelektronik —E
= flexible Fassungs- und Montagetechniken = Dptikt3 '%;HATQE‘-

Frajeitbasrdinator: Jennpelk AL J Dr. A Fisches

oicxia | FUTS

At
[LEt TN
= i

LD
ﬁ‘ VA clci i

~*kompakte optoelektronische Systeme vellstindiger Funktionalitit e l'.:BT
SProjektvolumens: 21,8 Mio. € = 2XFAB
waeiosf) P

4, Technologietag Mitteldeutschland 2008

CoLIGHT: aptonel
Mit neuem Licht Ressourcen effizient nutzen

/ Motion
Projektziele von CoLIGHT: &'p URtigF otions

Neue Generation von energieeffizienten LED-
StraBenleuchten mit malgeschneiderter Optik

GERMANY

Intelligentes Stralenbeleuchtungssystem mit 50% :

Erster Prototyp Energieeinsparung geg. herkdmmlichen Systemen Mm_;_-
2k Moxa Lightimg .
Vollautomatisierte Montageverfahren fiir

Lichtguellen {Miniaturisierung & Kostenreduktion) 2K SIEMENS

Prajestimendinainr: Cvram Opte Semisanductor e, Seril Wewsler MONS LIGnTinG
JENA. STADT DER WISSENSCHAFT 2008
Sicherheit T2
o eer = = a = E "'-Ldﬁ\ H

(S35

v Energiesparen OS RAM
GRIN /*TECH

4. Technologietag Mitteldeutschland 2008
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LifeINSIGHT :
Mit neuem Licht dem Menschen dienen

Das Ziel von LifeINSIGHT:
Eine neue Dimension von Produktivitit
in der Analytik komplexer biologischer

Proben schaffen

Koordinator: Carl Zelss Microlmaging
O, Ralf Wolleschensky

Medizinische Proben und
Lebensmittel optisch
—=vor Ort

<in Echtzeit

< hochspezifisch

=in 3D

analysieren

4. Technologietag Mitteldeutschland 2008

optonel

SafeGATE:
Mit neuem Licht die mobile Welt sicherer machen

Das Ziel van SafeGATE: Demonstrator
eines Sicherheitstors, welches
automatisch und vollstindig passiv
Personen identifizieren und beziiglich
ihres Gefdhrdungspotentials
charakterisieren kann.

Projeiikonndinator; Crramalh /i, Bermd Eeinhald

. Automatische
- Gefahrenerkennung

Neue Sicherheit

optonel

E

s, i

f—

IMms
IR-Tech

Féramd T
g
e

4, Technologietag Mitteldeutschland 2008

bt
* Passiv CROSSIIATCHY
* Berilhrungslos :
Biometrische 9 ﬁ supracon
Identifikation * Schnell ey
Fraunboler | ...
o fr g
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aptonel

3. Management

4, Technologietag Mitteldeutschland 2008

PR aptonel
CoOPTICS: Clusterorganisation Feeter.

CoQPTICS GmbH

i Praf. Dr. P French Bericht Frojeht-

Prot, Or, L, Eeller strateginch kaiard ol men
1 Vertreter der

Industrie aun den

Telmirkten LEETHR] Y=g [ ! e
Wissensmanigement/Kooparation Pumpakt- QB!r:::'ill:'
manajement

Marketing/PR

Ams- und Welterhildmmyg Bramdundg
Angiedlung

Vertreter der Clusteruntemmehmen
organisiert in Projektgruppen und Expertennetzwerken

&. Technologietag Mitteldeutschland 2008
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c aptonel
CoOPTICS: Technologieradar/Trendanalyse Pront
Ein Technolegieradar liefert Informationen iiber relevante Techneologien und
Marktentwicklungen...

Mikrokystembachnik Lichttechnologle

\ Life Science J
ﬁturlff.enhrmtugue Esiomchnulggié
.“"“-.ﬂg_ttlsi:he Technologien __ e
Technologie- Handlungs-
Roadmaps felder
4, Technoloaietag Mitteldeutschland 2008
Geschiiftsstelle oplone!
Geschaftsstelle Hans-Knéll-Strale 1
07745 Jena

T +49 (0) 3641 / 65 83 40
F +49 (0) 3641 / 65 83 44

info@optonet-jena.de

Unterstiitzer ® g g -

4. Technologietag Mitteldeutschland 2008
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+Spitzencluster — Solarvalley Mitteldeutschland”

Dr. Jorg Bagdahn
Leiter Fraunhofer-Center fir Silizium - Photovoltaik CSP
Halle (Saale)

www.solarvalley.org

Spitzencluster — Solarvalley Mitteldeutschland

Jérg Bagdahn
Fraunhofer-Center fiir Silizium-Photovoltaik

Frankfurt/Oder, 18.11.2008
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solarvalley

Gliederung

Fraunhofer-Center fur Silizium-Photovoltaik

Solarvalley Mitteldeutschland
F&E - Programm
Integrales Bildungskonzept Photovoltaik

Clustermanagement, Enlwicklung eines
Linder verbindenden Netzwerkes

Zusammenfassung

Fraunhofer-Center flr Silizium-
Photovoltaik CSP

® gemeinschaftliche Aktivitat von
Fraunhofer ISE und IWM in Halle

B Gesamtvolumen 80 Mio. € (20 Bau / 40
Invest)

B Beschlussfassung FhG-Vorstand und
Kabinett Sachsen-Anhalt Marz 2007

® EU-Notifizierung Januar 2008

B Leitung Dr. ). Bagdahn / Prof. G, Willeke

B 2008-2010: Nutzung vorhandener
Raumlichkeiten bzw. Anmietung

B 2010: Bezug Modultechnologiecenter
(Schkopau, ca. 2000m? Technikum)

B 2010: Bezug CSP-Forschungsgebaude
(Halle/Saale, Weinbergcampus,
ca, 4000 m¢ Labor und Borofliche)
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Framdur L
8@ " @ siizion
W waer
8 £ Zailen .
! . Modula
i . © @ & Fully)
= 58 25, Whenich it
4 s 2 Thin Film

Qarmany Lt

Quelle; Invest in Germany Ressarch 2008, EuPD, Photon

Photovoltaik - Produktionsstatten
in Deutschland

solarvalley

65% dar Solar-Produklionsfirmean
mit Standort in Mitteldeutschiand

89% der gesamien deulschen
Solarzellenproduktion in
Mitteldeutschland

18% aller weltweit produzierten
Solarzellen werden in
Mitteldeutschland gefertigt

Wachslumsraten der Firmen = 30%

in vielen Fallen Firmensitzsitz in
Mitteldeutschiand

nahazu alla Firmean haban FAE-
Aktivititen in Mitteldeutschland

CSP-Forschungsschwerpunkte

solarvalley

_-

Systam:

mmn““ o4
—
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solarvalley

Spitzencluster
~Solarvalley — Mitteldeutschland*

Spitzenclusterwettbewerb solarvalley

Luftfahricluster
Metropolregion
Hamburg

Solarvalley
“| Mitteldeutschland

BioRN - Der Biotechnalogie- Cool Silicon - Energy

Cluster 7ellbasierie & rincvat
Wiclalcualars: Mudigier i daf fmﬁﬂn m:’:’“
| Metropolregion Rhein-MNeckar

Forum Qrganic —|
Electronics in der
Metropolregion
Rhein-teckar

40 Mio. Euro Forderung fir jedes Cluster Uber die nachsten 5 Jahre

BIC — FRANKFURT (ODER) 18. NOVEMBER 2008
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Spitzencluster Solarvalley

solarvalley
Mitteldeutschiand ik

i Kooperalion im Cluster entlang der PV-
~ Wertschipfungskette

= 27 weltwelt agierende Unternehmen
. 7 ranommierte Forschungseinrichiungen
> 4 Hochschulen

Effizientere Nutzung der Wertschépfungskette:
- Zusammenschluss der PV-Industrie -

TR Ry

Markt

solarvalley
weltweite PV Praduktion (GW)

16.000

— Eton 2007, 5T Were

s Saratiny, Machhaltighertistudie, 2007

S — | W, Zubuintt der Bhotovoltaikbranche, 2008
. B8, Market Potential and Capacity Workshop 2007

14 000

10,000

B.000

4000 —

2.000

1998 W00 2001 2002 2003 004 2005 2006 2007 2008 2008 2000 2011 A2
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I N

solarvalley

Beschleunigung von Innovationen:
Netzparitat bis 2015

solarvalley

Abgestimmtes F&E-Programm

BIC — FRANKFURT (ODER) 18. NOVEMBER 2008
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Forschungs- und Entwicklungs- solarvalley
projekte ———

Fokussierung auf siliziumbasierte Technologien entlang der
Wertschopfungskette

Fokus auf Erreichen der Netzparitat in Deutschland in 2015

Finanzielle industrielle Beteiligung > 50% in allen Vorhaben

Grlsburs
|mlegralien

Gemeinsame F&E Projekte im .
Bereich kristalline Solarzellen solarvalley

=
E ThinWaler
]]T[[ LERRRRILERRR AT A ULTRRNRAAFRNRAAFURRRNN TR RATILE

odules g

IITTITERTTTITR TN INTTENTITERTTLE

LRI LT L

Laxerimpits
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Gemeinsame F&E Projekte im
Bereich Dunnschichttechnologie solarvalley

solarvalley

Integrales Bildungskonzept
Photovoltaik - Mitteldeutschland

BIC — FRANKFURT (ODER) 18. NOVEMBER 2008
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Photovoltaik — Beschaftigte
in Deutschland

solarvalley

Schwerpunkte:

Mitteldeutschland:
-» Photovoltalk — Fertigung
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Personalstruktur
solarvalley

Gesamideutechland
ohne Solarvalley

o]
inkl. Solarvalley

W ohne Barubsauibiblong @ in Aushildsing 8 abgehloisene Brubambidung ) Sonstige
@ Meister/Techniker 0 Hochschulibschhs @) Doklortitel

Guelie: BuPD 2008 Rescarch

Personalbedartf solarvalley

Bedarl 2003- 2010 Austiidungsplitze geplant
{liearizierty ble 2040 Im Salarvalley

im Beraich PV

Hochschulausblidung 200/a o 100/2*
FH Im Bereich PV
| Hochschulausbildung 200/a o 100/a"
Universitit
Im Bereich PV
Promotionen 45/4 15 (geschatn 40/a*
Weiterbildung Ingenteure  Differenz zwischen Bedarf  30/a° 100/a*
und Kapazitat an
Hochschulen
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.iﬂtﬂﬂ val solarvalley

ARG ATG
Protowcmnd (MLL,  FRO-050

AT AR GATY
Prisosoma, {TLIA,
Thiltinger Kompoterszeninm FRO-THM
gl S
[EIaN
Washruareryang Rarsaior Snangaeg
ol TLL CIS) FratwvaRn il
Haisilstechnologie” (HH Jemap
Crummr Bacheior

g
JPrevnani® (FH Jena, BWAW)

'Fachhochschulausbiidung

solarvalley

» Dualer Bachelor-Studiengang ,,Solartechnik” an der Hochschule Anhalt
(FH) ab WS08/09)
Unterstitzung: Fraunhofer Stiftungsprolessur, zusélzliche Haushallsprofessur,
Stipendien von Q-Cells und Fraunhofer-CSP
» Bachelor-Studiengang ,Photovoltaik und Halbleitertechnologie” an der
Hochschule Jena (FH) ab WS08/09
Unterstitzung: Carl-Zeiss-Stiftungsprofessur

« Bachelor-Studiengang ,,Regenerative Energietechnik™ an der FH Zittau
(WS 07/08)

R

ZEISS H
raumsslar

Qs C_ = B gwawy
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- Dualer, praxisintegrierter Bachelor-Studiengang ,,Solartechnik™ an der
Hochschule Anhalt (FH) (ab WS08/09)
Unterstitzung: Fraunhofer-Stiftungsprofessur, Haushaltsprofessur, Stipendien von Q-
Cells (weitere geplant) und Fraunhofer-CSP

Ersten 19 Studenten bei der Erdffnung des Studienganges
am 1.10.2008 o -

Qeeus C BT,

Bilpium-Bnscreuiiait

Universitatsausbildung

Masterstudiengang ,.Photovoltaik™ an der Physik der MLU (ab WS 09/10)

Unterstitzung: Q-Cells-W3-Stiftungsprofessur, Fraunhoter-IWM Stiftungsprofessur,
MPI, Fraunhofer-CSP Professur, Juniorprofessur

Masterstudiengang ,,Photovoltaik" an der TU llmenau (ab WS 09/10),
bereits jetzt als Studienrichtung im Masterstudiengang . Technische Physik"

Unterstitzung: W3-Stiftungprofessur der PV-Unternehmen und
Ernst-Abbe-Stiftung

Photovoltaik-Wahlpflicht in der Physik an der TUBA (seit WS 07/08)
— Master geplant

Q.CELLS 'Iefsz;vfsr_rstmox e = W

e P g
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Weiterbildung fiir Ingenieure und
Naturwissenschaftler solarvalley

» Weiterbildungsstudiengang ,Fit fir Solartechnik” von IHK,
FhG-CSP, FH Merseburg, Q-Cells, CSG, EverQ (seit WS07/08),
geplant Untersetzung durch Weiterbildungsstiftungsprofessur
an der MLU durch Solarvalley

Unterstitzung: Sachsen-Anhall, Thiiringen, Sachsen durch
ESF-Fonds-Mittel (mind. 1 Mio € /a) und Solarvalley-Industriepartner

» Dualer und international ausgerichteter Weiterbildungsstudiengang
.Solartechnik” an der TU limenau (ab WS 09/10)
Unterstiitzung: DAAD

i

FARHUBEWREEILE

MERSEBURG

o dp—

Silizium Photovoltaik

solarvalley

Clustermanagement
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solarvalley

Griindungsveranstaltung am 15.12

e O iy v —
B by g, dmbpp——y
Tfring Pharagen R T T—

wl;l‘.

Aufgaben Solarvalley Mitteldeutschland im

Rahmen des Spitzenclustervorhabens solarvalley

Mitglieder

Vereinsvorstand (Clusterboard *)

S N N

+ F&E-Projekimanagement * Clustermanagement + Koordination internationale

+ Koordination akadem.  * m&nﬁm S Projekte
Aus- und Weiterbildung  * a g
Aide: (il Sonstige Dienstleistungen

Weiterbildung
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Zusammenfassung
solarvalley

BMBF geforderte Technologieprojekte starten Anfang 2009, weitere
landergeforderte (Sachsen, Sachen-Anhalt, Thiringen)
Technologieprojekte in Planung

Zielstellung der Projekte: Beitrage zur Erreichung der Netzparitat in
Deutschland in 2015

Abgestimmtes Ausbildungskonzept wurden initilert und erste
! MaBnahmen wurden gestartet

Clustermanagement und Netzwerkbildung des Spitzenclusters wird Uber
~Solarvalley Mitteldeutschland e.V." mit seinen Geschaftsstellen
organisiert

solarvalley

Neue
Energie aus
Mitteldeutschland
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Schlusswort

»Landeriibergreifende Hightech Region: Halbleiter basiert, vernetzt, in Zukunftsméarkten prasent”

Prof. Dr. H. Richter
Gesellschaft zur Férderung von Wissenschaft und Wirtschaft - GFWW - e. V.
Frankfurt (Oder)

Meine Damen und Herren,

ich glaube, wir alle zusammen koénnen auf einen er-
folgreichen Technologietag zurlckblicken, der mit
dem abschlieBenden Erfahrungsaustausch in seine
fir heute letzte Phase in Klrze eintreten wird. Es wur-
de ein sehr hochwertiges Vortragsprogramm ange-
boten, sowohl Inhalt, Aussagekraft und Kompetenz
betreffend. Dass wir bei dem vollen Programm und
dem Beddrfnis nach Diskussionen lediglich 10 min
Zeitverzug haben und dass jetzt um 19.40 Uhr der
Vortragssaal nach wie vor gefillt ist, spricht fur die
Attraktivitat der gehaltenen Vortrage. Die Teilnehmer
sind vorrangig Unternehmer, Wirtschaftsexperten und
Fuhrungskrafte aus der Forschung, weniger der Politik
zuzuordnen. Diese Zusammensetzung hat sich schon
in den letzten Jahren herauskristallisiert und bedingt
die sachliche und pragmatische Konferenzatmosphé-
re einerseits, andererseits wird dabei analysiert, was in
Zukunft ansteht und zu bewaltigen ist.

Deutlich herausgekommen ist die Leistungsstarke der
Region Mitteldeutschland. Mit dieser Wirtschaftskraft
und Kompetenzin halbleiterbasierten Technologiefel-
dern des 21. Jahrhunderts vergleichbare Regionen zu
finden, die sich in den letzten Jahren erst herausgebil-
det haben, féllt nicht nurin Deutschland schwer. Inter-
nationale Unternehmen haben sich mit modernsten
Produktionsstatten angesiedelt und kénnen auf sehr
gute Fachkrafte und eine moderne Hochschul- und
Forschungslandschaft zurickgreifen.

BIC — FRANKFURT (ODER)

Dem Anliegen der Technologietage und ihrer Tradi-
tion entsprechend sind auch die Punkte herausgear-
beitet worden, was zu tun ist, um die Starken weiter
auszubauen bzw. bestehende Schwachstellen abzu-
bauen. Die europdischen Standorte befinden sich in
Konkurrenz mit aufblithenden Regionen in Ubersee.
Dies betrifft insbesondere die Branchen, Uber die heu-
te berichtet wurde. Es gilt den Weg zu finden und zu
gehen, mit dem diese Branchen in Europa und damit
auch in Mitteldeutschland bleiben, d. h. die Vorteile
der Standorte auszubauen. Wichtige Schritte dabei
sind der weitere Ausbau der Kooperationsbeziehun-
gen und die Vernetzung Uber die in Deutschland
bestehenden Landergrenzen hinaus. Silicon Saxony
e.V, OptoNet e.V. und GFWW e. V. werden diesen Pro-
zess weiter vorantreiben. Vielleicht kommt nach der
Vereinsgriindung Solar Valley in Kiirze mit hinzu. Vor-
stellbar ware auch, dass nach der erfolgreichen Eta-
blierung des Europa reprasentierenden Mikro- und
Nanoelektronikclusters Silicon Saxony, die zur Zeit auf
verschiedenen regionalen Ebenen erfolgenden Ko-
operationsverflechtungen in ein Europa ebenfalls re-
prasentierendes Cluster SolarBelt minden koénnten.

Ein weiteres wichtiges Anliegen ist die Frage der An-
siedlung weitere Unternehmen. Die Branchen Mik-
ro- und Nanoelektronik betreffend sollte die Region
auch fir deren Anwender, die Final- und Endprodukte
fertigen, interessant sein. Damit konnten die Wert-

18. NOVEMBER 2008
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schopfungskette und die rdumliche Nahe zwischen
Zulieferer und Finalproduzent geschlossen werden.
Far Unternehmen der Photovoltaik, die einen erhoh-
ten Flachenbedarf haben, bieten sich dinn besiedelte
Flachenlander direkt an, so dass auch hier die Produk-
tionskapazitaten weiter ausgebaut werden konnen.

Die sich in den letzten 15 Jahren neu etablierte For-
schungs- und Hochschullandschaft ist eine geeigne-
te Basis, um durch deren weiteren gezielten Ausbau
malgeblich mit beizutragen, dass die Wirtschaft auf
Innovationen zurlckgreifen kann, mit denen sie ihren
bestehenden Vorsprung sichern und weiter ausbauen
kann.

Wenn wir diese Anliegen den jungen Menschen ver-
mitteln kdnnen, sollte auch ein wichtiger Schritt fur
die Sicherung des Fachkraftenachwuchses getan und
die Sorge der Abwanderung junger Menschen gemil-
dert sein.

BIC — FRANKFURT (ODER)

Ganz herzlicher Dank gilt jenen, die unserer Bitte auf
finanzielle Unterstitzung des Technologietages ent-
sprochen haben, dem Ministerium fur Wirtschaft des
Landes Brandenburg, der Technologiestiftung Bran-
denburg und der Sparkasse Oder Spree.

Ich winsche Ihnen einen angenehmen Erfahrungs-
austausch hier in den Rdumen, einen angenehmen
Abend in Frankfurt (Oder) bzw. eine gute Heimfahrt
und lade Sie zum

5.Technologietag Mitteldeutschland 2009 nach Sach-
sen ein.

Hans Richter
GFWW e. V.

18. NOVEMBER 2008
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Presseresonanz

Medieninformation
Freigabe: sofort 2008-11-17
Technologiecluster treffen sich in Frankfurt (Oder)
Die Region Frankfurt (Oder) rlickt zunehmend in den
Fokus als attraktiver Wirtschaftsstandort. Zundchst
traditionell auf die Elektronik konzentriert, gewinnt er
mit den aktuellen Ansiedlungen von Unternehmen
der Photovoltaikindustrie weiteres Profil als Standort
dieser Zukunftsbranche.

Fur Dienstag, den 18. November 2008 hat die Gesell-
schaft zur Forderung von Wissenschaft und Wirtschaft
- GFWW - e.V. gemeinsam mit dem Silicon Saxony e.
V. Dresden und dem optonet e. V. Jena zum 4. Mit-
teldeutschen Technologietag ,Landeribergreifende
Hightech Region: Halbleiter basiert, vernetzt, in Zu-
kunftsmarkten prasent” nach Frankfurt (Oder) einge-
laden. Mit den bisher eingegangenen 80 Anmeldun-
gen, darunter mehr als 60% Unternehmer, wird das
Interesse an der gestellten Thematik unterstrichen. Die
privat finanzierte GFWW hat sich seit ihrem Bestehen
immer als Vordenker erwiesen. So mit der Ansiedlung
von Zukunftstechnologien in der Region, dem lande-
ribergreifenden Wirtschafts- und Technologiedialog,
bei der Vernetzung von Unternehmen. In Phasen
schlechter Absatzzeiten und bei Umsatzeinbriichen
ist die Kooperation von Unternehmen untereinander
wie auch mit Forschungseinrichtungen zur Sicherung

der Innovationskraft unabdingbar. ,Zehn Unterneh-
men, die miteinander kooperieren, sind auf den Mark-
ten starker als zehn isoliert agierende”

Ziele des Technologietages sind Ausbau der Kontakte
der Unternehmen, Clusterbildung in den Bereichen
Mikroelektronik, optische Technologien, Photovolta-
ik, Schaffung infrastruktureller Voraussetzungen, wie
Sicherung der F & E Kapazitaten und die Aufzeigung
perspektivischer Entwicklungen und Fragen des Fach-
kraftenachwuchses.

In den Plenarvortragen wird SEMI Prasident Heinz
Kundert das neue europadische “White Paper” vorstel-
len und dartiber sprechen, was gemeinsam zu tun ist,
um diese moderne ,Technologie” in Europa zu halten.
Auf die Wirtschaftskraft der Metropolregion Berlin/
Brandenburg wird Minister Junghanns eingehen. Wei-
tere Fachvortrdge werden von Reprasentanten der
Bundeslander Sachsen, Sachsen/Anhalt, Thiringen
und Brandenburg gehalten, darunter zu den 2 vom
Bundesministerium fur Bildung und Forschung ausge-
zeichneten Exellenzclustern,Silicon Saxony” und,Solar
Valley-Mitteldeutschland” und die Wirtschaftsforde-
rung in der Metropol-Region Berlin/Brandenburg.

Die Tagung wird durch eine Ausstellung ,Akteure in
der Hightech Region” begleitet.

Anmeldeschluss: offiziell 14.11.2008
Nahere Informationen unter www.gfww.de

Chipindustrie fordert bessere EU-Forderpolitik
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Markische Oderzeitung — Wirtschaft — Mittwoch, den 19. November 2008
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Meinungen und Hintergrund

Montag, 24. Mavembar 2008 MDZ

»,Chip-Produktion ist eine Frage
der nationalen Sicherheit”

Europas Halbleiterindustrie-Prisident Heinz Kunl:i&rt Elber Fmdxﬂﬁmnsvaﬂagemng nach Asien und deutsche Chencen
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Welche Impulse erwarten Sie
van der dentschen Pollik?

In Japam stand =m Anfong
idie Deklaration des Simsies:
Wir wollen sne [lihrends 33-
leclckirnik-Mation  sein. In
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Wirum klappi das nichi?
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in Diideutichlomd b=t pixh
hilefig cine Tendenz 1em Loka-
lizmus. Dinbel misnen die un-
terschiedlichen  Powerziale der
einzelien Stamdone siliker 1in-
dertbergreifend gemeinsam ge-
ozt weeden. Enwscheidend i
nichi, oh Sachsen besser (31 als
Branidenburg, Sachsen-Anhob,
Belin oder Thiitigen, sondem
was kinnen die finl Busdeslin-
der begser by Japan, Und dabei
muss  Fronkfun  hersusiinden,
s i hier !r_mmi:r:. gur!i.um

Ist eine Chlpl’nhrﬂt in I-rnnk
furt noch realisilseh?

Man sollie niemrals nie sagen
Aber ich wiinde jeirl vorersy =]
le Energic in den weilaran Aws-
beu dér emewerbaren Epergien
nm Siandon setzen

ZurPerson

D Satweelier Hong Kyl
dart {54) ist Primdent des
suraplischen  Vierbandes
e Ha'lblserindustia [SE-
M), Der Verband wering
10 D00 Linlpmabhmen. und
nal sesnen Sike n Brisssl
Dar Varbsnd yeislahi sich
wor allem als Flaitomm 2
Forderung  van  Inncva-
tianen und Forschung in
der Mikrooishioni.  Kune
defl &bedsle Jwar N
dar Hpidasarnousiie N
Lisshignsisin und Asien

BIC — FRANKFURT (ODER)

18. NOVEMBER 2008




4 TECHNOILOGIETAG MITTELDEUTSCHIAND 2008

Liste der Aussteller )
m Giescllschaft zur Forderung

i R

l:“u -:- ,-, /) , von Wissenschaft
- -— und Wirtschaft e.V.

pktonet

nowledge competence cooperation

SILICON SAXONY

BT FARGEITE PidCE

4. Technologietag Mitteldeutschland

18.11.2008 - BIC, Frankfurt (Oder)

ARGE -“Regionales innovatives Netzwerk Liske Informationsmanagementsysteme
Photovoltaik - Elektronik - Dienstleister” Magdeburg Seite 149
Frankfurt (Oder) Seite 141

MATRIX - angewandte Forschung Ltd. & Co. KG
bbw Bildungswerk Berlin u. Brandenburg e. V. Frankfurt (Oder) Seite 150
Berlin Seite 142

OptoNete. V.
Campus der beruflichen Bildung Jena Seite 151
Frankfurt (Oder) Seite 143

Pac Tech GmbH
Colandis GmbH Nauen Seite 152
Jena Seite 144

Randstad Deutschland GmbH & Co. KG
FIS Frankfurter Industrieservice GmbH Dresden Seite 153
Frankfurt (Oder) Seite 145

Silicon Saxony e. V.
Gesellschaft zur Forderung von Wissenschaft und Dresden Seite 154
Wirtschaft - GFWW -e. V.
Frankfurt (Oder) Seite 146 ZAB ZukunftsAgentur Brandenburg GmbH

Regional Center Frankfurt (Oder) Seite 155

Gustav Scharnau GmbH
Werneuchen Seite 147

Investor Center Ostbrandenburg GmbH
Frankfurt (Oder) Seite 148

BIC — FRANKFURT (ODER) 18. NOVEMBER 2008




4 TECHNOILOGIETAG MITTELDEUTSCHIAND 2008

ARGE - "Regionales innovatives Netzwerk Photovoltaik - Elektronik - Dienstleister”
Frankfurt (Oder)

Regionales

|u||1nr_1lnr-

Netzwerk

Ein Netzwerkknoten im regionalen Wachstumskern
Frankfurt (Oder)/Eisenhiittenstadt

Diie Geeallschalt nur Férdenang vwan Wiksenschaft und Wirtschalt - GPWW -2 V.
ey by Junl 1991 mit deny Sl gedrindet, den Al stner moderren
Wirtschatts- und Wissenschattsstruktur zu unterstitzen und neve Techno-
lagien in der Reqgion zu etabliersn. Ihe geharen Untemehmen und Perstn-
lichkeiten an, die die Beresche Wissenschaft, Wirschaft, Folink, Bildung und
Fimanzen reprdsentleren, Als Dislogplattionm schidgt sie Bricken swiichen
den Akreuren und nuer ihee Potenziale [l Vermerzung und Keaperation

BeE e Wiorkshop, Wachstupsbranche Photovoltaik? im Okiober 2004
und dem Technologietag 2007 st sie auf die Erveiterung des Technologle-
spektrims der Region dunch die sich ansiedelnds Phatovaltalkendustne und

sich daraus ergebende Synergleetiekne eingegangen.

AUF i Enow-how i Netzwerkmanadement alfbausnd, hat die GRWW (s
JSegionale Innovative Netawerk Photovoltalk - Elektranik - Déensthelster” ini
tilert, das im Rahmen- des Impuds Programms durch das Land Brandenburg
urid clie U efoudert waid

In Ihem haben sich bel dér Grindung die Unternehmen Conergy Salarodu
ke GmbH £ Col KG, Yamaichi Bektronsts Deorichland Manufactuning G-,
Fi& Fronkdurien industriesernice GmbH und GresnWey Systeme GmbH ais
Franktur (Oder) sowle die Forschungs- und Oualitdrszentrum Brandenbung
GmibH aus Frsenhuttenstadt zusammenageschicasen. Dabed wird besondares
Auoenmerk aul die Hestellung und bingfristsgl Aussschibung von Ge=chills
bezshungen durch branchen-Obergreifende Zusammenarbeit zur Starkung
der Markiposition ganchtet.

Das Netzwerk i5t offen 10r weltera Partner, Gerade die Rooperation zwischen
den Zukunifts- und Wachstumshranchen Photowsitalk und Elektranik, aber
newsendings auch nur Stahlindustie, bietet neue Marktchancen. Der Zugnfi
duf bendtigte Innovation erfolgt durch projektbezogene Kooperation mit
Hechschulen und Farschungssinfichtungen.

Photovaltaik — Elektronik — Dienstleister

Netrwerkpartner

&

CONERGY
hipe!wwhwconergy.de

EYEH
Pt yarmaichi sy

FiS Frapafurinr

Imunlrsarvice
Gmhh

Tl A Rrs-frankdurbde
T
e S vSTEME
hittacd v gressmaay -systemecom

mapquz-tlir.:nldEﬁl:-un}.de

Netzwerkmanager

Gesehachaft 2ur Forderung won Wissenachaft
ursdd Wirtschaft - GEWW - e\

I Technalogiepark. 1

| 5236 Frankfurt (Oder)

Tizhofom: - 45(0) 335 - 5571780

Telefax: 4900335~ 5571780

E-hail | gupgfemds
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bbw Bildungswerk Berlin u. Brandenburg e. V.
Berlin

Schneller als 8 Einer!

Das ME-Netzwerk in der Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg

Seit Januar 2009 hat das ME-Netzwerk der Metall- und Elektroindustrie als ein fester
Bestandteil der Wirtschaftsforderung des Landes Brandenburg etabliert. Die Arbeit des
Netzwerkes findet in vier Arbeitskreisen statt. Zu den Themen:

=  Personal & QOrganisation
* Produktion

*  Forschung & Entwicklung
=  Unternehmensstrategie

treffen sich in Fachveranstaltungen und Workshops Fachbereichsverantwortliche und
Geschéftsfihrer zu Diskussion und Erfahrungsaustausch. Hier werden aktuelle
Branchentrends besprochen und Ideen fiir gemeinsame Projekte entwickelt.

Die ME-Unternehmen kénnen (ber das Netzwerk einen direkten Zugang zu
Hochschulen und Forschungseinrichtungen erlangen. Ein Baustein filr den Wissens-
und Know how-Transfer ist die Branchentransferstelle Stahl Metall Elektro.

Ziel der Netzwerkarbeit ist es, einen aktiven Beitrag zu Erhalt und Steigerung der
Wettbewerbsfihigkeit der Metall- und Elektroindustrie in der Hauptstadtregion zu
leisten. Das stetige Verbessern und Optimieren von Prozessen, Systemen und
Organisation ist das verbindende Element fiir die Arbeit des ME-Netzwerkes.

= o SCHNELL ER ALS 8 EINER!

'1_.5 A ﬁas ME-Netzwerk

der Hauptstadtreglion Berlin-brandenburg

Che Metall- und Elebtromdustne it sine der Schlimselbianchen in der Armprechpasiner

Haupmtastregion Duerch. gerisks Lirmereioung bl der Opeimisnng Kathasinag Buchhok-Hebrmann

won Processen, Systemen und Organication soll die Wettbewsrbifihg- Ulvich Spahn

kit der Untarmehmen der Hranche verbessart werden. Das Netmaek bie Tolafon: 030731005 145 |(Fax- 120
ret aing Plarfarm zum Erfahrungssustausch und fir Kooperstionen mir E-Mail,  knntalm@gms-netoweri. de
Hochsctulen und Forechungeinnichtungen aus Barlin und Brandenburg Intormet: weew me notryerde

feotrwerk oer Mra

sy Efed trovnduyls
17 T g e L Wi o L Wit oot Ll Bt § = " e o S e e Y ol LT E B wtai
i e P R T gl ST A s, ? wiefifs :
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Campus der beruflichen Bildung
Frankfurt (Oder)

)i
CAMPUS DER

BERUFLICHEN BILDUNG

Frankfurt (Oder)

Kompetenzzentrum
der beruflichen Aus- und Weiterbildung

Die Campus-Partner:
| Oberstufenzentrum 1 der Stadt Frankfurt (Oder)
| Konrad-Wachsmann-Oberstufenzentrum
| bbow Blldungszentrum Frankfurt (Oder] GmbH

Oberstufenzentrum 1der Stadt Frankfurt (Oder)

Ont: Pofsdamar 51t 4. 15234 Fronidur (Odar)
Grida: oo, 1.800 Bidungeiairehmes

* Koulmonnische Banlsousbildung

* Fremdspeachan- und M-Knowhow

* Soziole und podogogische
Barutsausbildung

Konhak!: SChuledtan Hear Haeno Wognsd

Konrad-Wachsmann-
Oberstufenzentrum

Ot Beeskowes ST 14, 15334 Fonkiur (D)
Groba; co. 1.950 Bicungsielinehmes

* Gewarblich-technische Frstoushildung

* Banglliches Gyrmnasiurm: Allgemeineg
Hechschulelfe mit bandlichen
Sohwerpunitan

* CISCO-Acodarmy, technische
Fremdsprochen

* Aushiidung in Berufen der Emahiung und
Houswirtschaft

Horiokt: Schullotho He Buno fennd

bbw Bildungszentrum Frankfurt (Oder) GmbH
Crt: Potsciornes Str. 1-2, 15234 Fronkfun (Odes)
Gesla: ca. 700 Bicungsheinanmer

* Bonufsordanticrende Lehgange
* Vigifaltige Ausbidungsbente
* Banufsousbicdung in unteschisdichen Modaten
* Aligemaine und benfliche Welterbildurg

il k| B T ':=-..'
o . T B L

r—l B 7

Komiokt: rascndfsilnens Har Fifz Gacegl

Campus der beruflichen Bildung Frankfurt (Oder)
www.cbb-ffo.de
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Colandis GmbH
Jena

more than ...
COLANDIS
GmbH Cleanroom
Technology lena
Im Camisch 34
07768 Kahla

Telefon: +49(0)36424-7694-0
Telefax: +49 (0) 364 24 - 76 94 11
E-Mail: info@colandis.com

Internat: www.colandis.com
Firmenprofil der COLANDIS GmbH

Die COLANDIS GmbH ist ein international tatiges Unternehmen, das 1996 von dem
Geschafisfihrer, Joachim Ludwig, gegrindet wurde und sich mit einem Team wvon
Spezialisten zu einem filhrenden Hersteller von Reinraumtechnik entwickelt hat.

Von der Planung bis hin zur Ausfilhrung erhalten Anwender aus der Halbleiterindustrie, der
Elektronik, der Oberflichenbeschichtung, der Optischen Industrie, der Mikrotechnik, der
Pharmazie, der Biotechnologie und der Prazisionsmechanik folgende Produkte in hoher
Qualitat:

Modulares Reinraumsystem - ModSys

Service-Reinraum - CleanTent

Micro-Reinraum - microtecfab®

Reinluftarbeitsplatz

MiniEnvironment

Reinraum- Transport- und Lager- System CleanTranStrore
Lofter- Filter- Module

Reinraum- Ausriistungen

Heinraumtaugliche Materialien - CleanSeal

Eine modulare Bauweise aller Produkte garantiert dem Kunden, sich jederzeit auf veranderte
Bedirinisse des Markles oder eigener Gegebenheiten und Bedirinisse einzustellen und
mittels Umbau oder Erweiterung eine Anpassung zu realisieren.

Innovation, Flexibilitdét und Wirtschaftlichkeit finden wir auch im Leistungsangebot des
Unternehmens:

* Reinraum- und Reinheitstauglichkeitsuntersuchungen von Materialien, Komponenten,
Maschinen und Geraten

* Reinigung und Verpackung von Einzelteilen und Baugruppen unter
Reinraumbedingungen

= Vermietung eines transportablen Reinraumes fiir Anwendungen beim Kunden

BIC — FRANKFURT (ODER) 18. NOVEMBER 2008
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FIS Frankfurter Industrieservice GmbH
Frankfurt (Oder)

Kompetenz
fur sekundare Ver- und
Entsorgungsprozesse

Dar FIS Frankfurter Industrnesarvice GmbH erbringt Dienstisistungan
welche den gesamien Lebe 3 eines GebBudes pder einer
ung, und Belresbung

Das Kemnstdck bilde | ricebergich
matalliers AT 3T 5l
und Gffentl

ungen, .B Qualitilssicherungs-
r medizi tungen ertaringl

FIS Frankfurter GEBAUDEMANAGEMENT

Industrieservice FACILITY MANAGEMENT
GmbH

LABORLEISTUNGEN
Georg-Simon-Chm-Str. 12
15236 Frankfurt (Oder) BETRIEBLICHER
Tel, (0335) 5 46 23 63
Fax{(ﬂ:ﬁi’:ﬁ{'l 54631 34 UMWELTSCHUTZ
E-Mail:info@fis-frankfurt.de
Internet: www.fis-frankfurt.de ARBEITSSICHERHEIT

.

15 Frank '|:
IndUstnesenes
! I G f
i

Vs i s

=
3
I
i

b Wt b bl
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Gesellschaft zur Forderung von Wissenschaft und Wirtschaft - GFWW —e. V.
Frankfurt (Oder)

w Greselbsehull wur Fhrderng
1B W % Th Ul von Wissenschafi

—— und Wirtschaft ¢V

[
i

Society for the Promotion of Science and Business Developement

technology lobbyist in Berlin / Brandenburg since 1991

Networking

..Regional innovative Network
Photovoltaics —
Electronics -
Service Providers™

hitipeffwww solar-helt.com

Symposia
Automotiv - Novenber 20006 Dresden

Photovoltaic - June 2007 Frankfurr { Oder)
Sensors - February 2008 Jena

Clustering - November 2008 Frankfurt (Oder)

Cooperation

with _.-ﬁseml since 2002

with sveovsaowy:  singe 2003

with aptonet since 2006

Ciesellschaty zur Féederung von Wissenschafy und Wirtschafy - GFWW - e V.,
Im Technologiepark 1
-15236 Frankfurt (Odear) / Germany
Tel.: +449 335 557 1780/ Fax: +49 335 3571760

E-muil: gs@efwwide / Internet: hitpfwws afww. de
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Gustav Scharnau GmbH
Werneuchen

_9“{ Klebeband von Scharnau - Qualitat, die liberzeugt

Intelligente Klebebandlésungen
far innovative Technologien

Die Gustav Scharnau GmbH ist Handler und Verarbeiter von
selbstklebenden Materialien. Wir bieten lhnen von der einfachen
Rolle bis zum individuell gefertigten Stanzteil alles rund um
Klebebander, Schutzfolien, Klebstoffe und Schleifmittel.

16356 Werneuchen

Gustav Scharnau GmbH ‘ -
Gewerbepark - OststraB3e 3 -_

Tel.: 033398 / 845-0
Fax: 033398 / 845-20

info@scharnau.de www.scharnau.de
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Investor Center Ostbrandenburg GmbH
Frankfurt (Oder)

Solar
Frankfurt (Oder) | |-

"

e

TOP-25 STANDORT FUR FDI IN EUROPA

l_‘.‘..ﬁ--:_. Easas - i

+ e TR

-

= 5 i Kontakt: Stephan Lubomierski,
\ I NVESTOR CENTER Investor Center Ostbrandenburg

OS5TBRANDENBURG

We take care of your business,
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Liske Informationsmanagementsysteme
Magdeburg

Informotionsmanagement

Informationen und Wissen managen

Berred Livke

Die Modemislerungsbesircbungen I der
Wirtschaft sind Teil eines umfassenden Yer-
Snclenmmgsproseiaes inder Gesellschali. We-
semiliches Charakieristika ist dabei die dorch
die modernen Technologlen verursachie Ent-
wertung traditioneller menschlicher Arbeit
Il leicheseitiger nichl ad@puates Fabwick
lumg dber imellckiedlen wold sozialen Huo-
manpsteniabe. Fiir das an digsen Prozessen
beleiligte Humankapital stellen  Meuorien-
tievungen, i Frhiihung der Komplesiin
und die Prozessgeschwindighelr erhebllche
Herausforderungen dar, Bs miuss selbat Yer-
Anderumgspisesuen apgeetel wenden, de-
ren Erfoly mafigeblich die Craalinin des Ge-
sammitpracesses als auch das Provessergebnls
beeinfluest. Vor dem Himtergrund geringer
werdender limangaclles Mitel gewiond die
Auscinandersetzung mii der Cruafith dieser
Yerinderungsprogcise an Dodeutung. Das
gy diberall o, we Humaokapital zum
Eirisarz kommi = b oben Lisitvnpgsstrukinnmm,
der Eniwicklung, der Produktion, dem Ver-
trich, dem Marketing und dem Oualiraes-
managerment.

Ein wesentlicher Prozess b1 das Manage-

ment v Infismationen und YWesen, der

fegliche Proesae bevinllisst, o denen Hom-

ankaphial selne Wirkung cntfaliet. Dicser

Process existient. seil dicses bowusst seine

Unnwelt gestalier, Er bekommt jedich elme

exponential steigende Bedeutumg weil Kom.

phexiniy und Beschleunigung der Prozesse

und die Umfinglichkeit des o verwalien-

iliert

1 aturch e Technodogle dern becindlusst
werden, dags sie das Schriwmak der Hume-
ankapitalentwicklung iiborsteiggen

| wine Ablage von- Informustionen gl Wis-
sen aul elekronischen Medien erfordern
und man punchmend  Gberforden st
selhsit deren Links 2u verwalien

I alie Nutanng dicser Ablagen dusch el
bertighich der Handlung nicht optlmicne
Farm erschwert wind

1 v Winbersgaroch bt ewiscbien des
miglichen Qualivar der Wirkung bel -
ung zur Verfligung sichender Progess-
informationen wnd der im Kegelfall acii-
Krbbisih gelorderten Letsting

Daber kommt dem Elnsatz von Technologie
aul Gl nobwendiger Wirkung in inimier
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komplexeren Siuptionen n innser kiireerer

Zeit clne besondere Bedeutung 2u und beein-

Misst aech ke Withung ey michl 2u ver-

nachbissigenden Fakioren der Koliur i

Umgang mit Wissen wnd der Organisation zu

dessent Nulzung., Dicses zu erkennen, il

il lenadc lich oltemals sishr sl well

I der diskutierne Ur-Propess. seine klassi-
schen Management-Formen  entwickelt
hat. aul das Inlomatmndeeitalier (bwer-
irdigh und fnsalerm sellvd eines Verdnde
mungsprozesses bedard,

| die Motivation Tir dicsen Yeninderungs-
pontess schian allen dosfuech nichi befi -
dert wind und cin Reengineering behin-
dere, abs bl der Beocinllussung dicser Moad-
vatkon traditionelle Betrachiungen domi-

meen - senischeidend st das, swas oo

Kaipl Iss,

Komventionelle  Methoden  ded  Wiksens-
muageEmer s wie diee unierse el len For-
e iber Berelistellung von Infonmationen,
der awischenmenschlichen Kommunikation
und des Ronventionellen  Lesens  nilissen
durch Technologien wur besseren Aolbsers-
tung des Wissens erging werden, well sich
el die wnauihorlech wachsends nforma-
tiomeallin samehmemd Belvaungs- omd Nut-
rungsgrenzen aufbosen. Dicses ght Ensbe-
sorwdere [ dic ™0 % an Informationen. dic
nach Gandoer i Foom won Dekamesiben
existivren und denen bessere Nogzung mickd
durch die Elnfihrung von Dokumeniens
managemenisystemen aler Portalen beant-
wanrted wenden kann.

Der Progess der Informationsgeswinmung und
-verarbeiting st hierbei bisher mie erbebbi-
whem Peflandwannd verhomden unal ebindert
die Generlerung neven Wissens, Das beein-
Mussn zunchmend auch die Nachhaltigheit
von Hemilnngen, duch Maotivation b,
wielBiltigste Bemiiliingen der Ak wnd Wi
terbildung das Humankapital in den Proges-
wen ywirksamer sum Einsatz o bringen, Inso-
T bl dler Ebdsate von Werkezugen sor bes-
seren Infonmations- il Wissensversargung
sl <Nutzvg cbne Bochakiuelle 2o Msen-
de Aufgabe, Der Untemchmenswert kann
il einee cHizhente Inbrmationsdg itk e
heldich gesteigen werden. Dabed verdienen
die folgenden Fahigkeiten cine besondere
Heachibumg!
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MLiske

Ligke Infarmabonsmonogementsysieme
Lisbhnechiirole 35
A9 108 Magriehorg

Tel, [0391) 7 44 15-0
Fax {03 #1) 7 44 15-13
frermdd linkesiE sk the
weiw liakie da

Hewiiltigmang vl Nusirung dier Todormas
tonsmengen — dezentral, rentral oder ex-
e verfigbare, dynamisch sk entwi-
whelnide oder kinskstent verlghane multe-
mediake  Informations-  aml Wissensbe.
sulindde ¢lMekthe verwalicn
Infrastrukiuren aus Incividuen wnd Strk-
turen s Tidividuen afs bereitstellenade
Triger oder Muwer wvon Informationen
bestmdglich unterstlizen und versorgen
Iritberung vl kanstante Belbehaliang le-
benskingen Levmisrs mit allen Folaen bio:
sichalich der Fihlgkelten mer Einstellung
aul sich andernde Bedingungen und zu ih-
rer Bevinflussing — 2B, sich vermindernade
Inmwwationsfihigheh
| Abbildung ven Top Down-S2enarien auf
whas Indivedusem — s bl der Witksamkieit
v Strekturen im Sinoe von Metewerken
I Umnsetzung swn Bottom Up-Seenarken -
Einberichung individuclien Wissens nd
inalivicdieller Fahighetten i Straktuen

Fiir dic Realisicrung dicser Fihigkeien erge-

been sl einige grandsatzliche Bedarfe, wie

| noteerfeumdliche wod hochgradig auto-
matislerte Verwahung moliimedialer Da-
wnbestande, wie Papder, E-Mall, Datclen,
Intermetseiten, Datenbanken

I ciaheiiliche, einkicls bediendare Ergin-
mien sowke lebsungsfihige  Suchmecha-
nkmen

I cinfach bedienbare Standandprodukie in
Windowss., Clieni-Server- und WEB-kon-
formen Ergonomien sowile modulare Inie-
gratinnsGihigkeis 2.8, in Outbook und Lotus
s homngdexe Sysloiamdiee

Mir Mirakel® sieht elne Produbkpalette sur
Yerfugug, die in cinziganiger Weise simokil
ten eineelnen Mitarbeiter durcdy elne bes
sere Informationsversorgung untersulivzs, als
such [hn in kemplexe nformationsiogis-

tische Strukturen chinbinden Kanm<

iimuldeutche Mitinilumgen 22008 7
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MATRIX - angewandte Forschung Ltd. & Co. KG
Frankfurt (Oder)

Matrix - angewandte Forschung Ltd. & Co. KG

Geschiiftsfelder

des im Miéirz 2007 aus der GEFWW heraus gegriindeten Unternelunens

* Industrienahe, technologische Forschung
fiir innovative mittelstiindische Unternehmen

* Entwicklung hetrichswirtschaftlicher Modelle
fiir vernetzte Unternehmen

* Projektmanagement fiir Forschungs- und Entwicklungsprojekte
* Beratungs- und Gutachtertiitigkeiten

* Schulong und Weilterbildung

vorrangig in den Branchen

* Halbleiterelektronik

* Mikrosystemtechnik

* Sensorsik

* Opto-Elektronik, Optik

= Informations- und Kommunikationstechnik
= Nanotechnologie

* Werkstoffe und WerkstofTtechnologien

Mitrix = angewnndie Forschung Ll & Co. KG
Prof, Dy, Hins Richier, Geschitlis{ithrer
Im Technologiopark 1
D-15236 Frankfun (Oder) [ Germany
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OptoNet e. V.
Jena

9ptonet

nawiedge Compelence waperalian

OptoNet e. V. — Thiringer Kompetenznetz Optische Technologien

OptoNet biindelt die Interessen von mehr als 90 Unternehmen, Forschungs- und
Bildungseinrichtungen, Kapitalgebern und &ffentlichen Einrichtungen mit dem Ziel,
die Optischen Technologien voranzubringen.

Als traditionelle Optikregion ist Thiiringen heute ein dynamischer Standort mit
weltbekannten Unternehmen wie Carl Zeiss oder Jenoptik sowie einer groBen Zahl
hoch innovativer kleiner und mittelstandischer Unternehmen. Hochschulen und
Forschungseinrichtungen mit herausragendem Ruf machen die Region zu einem der
erfolgreichsten »Optics Valleys« Europas.

OptoNet wird geférdert vom Bundesministerium fiir Bildung und Forschung (BEMBF).

Handlungsfelder des Kompetenznetzes:

= Schaffung einer Informations- und FREISTAAT
Kommunikationsplattform THORINGEN

+ Initiierung und Koordination -
von F&E-Verbiinden TR <rramid

» Organisation von Workshops und
Symposien

* Entwicklung von Aus- und
Weiterbildungsinitiativen
(www.greiinachdensternen.de)

= Internationale Vernetzung

« Standortmarketing, Public Relations

Herausragende Kompetenzen
der OptoNet-Akteure liegen auf den Gebieten:

* Messtechnik und Sensorik

* Optik und Mechanik

» Laser und Strahlungsquellen
* Optoelektronik

» Mikro- und Faseroptik

Kontakt: Ansprechpartner:
OptoNet e.V. Herr Dr. Klaus Schindler
Abbe-Zentrum Beutenberg Geschaftstiihrer

Hans-Knéll-Strale

107745 Jena

Tel.: 03641-658340

Fax: 03641-658344

E-Mail: [nlo@oplonet-iena.de
Web: www.optonet-lena.de

Frau Nora Kirsten
Marketing | Kommunikation
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Pac Tech GmbH
Nauen

R —

Wafer<tev@l Packaging

12 years global services for quick-turn and mass production

- Manufacturing sites in Europe, USA, Japan & Malaysia -

Wafer Bumping Services

Available Process

- Electroless NiAu & NIPdAu Under Bump Metalisation
- Solder paste stencil printing

- Sokder jetting for micro bal placement

- Soider ball drop for Wafer Level CSP

- Micro Gang Ball Placement (100um)

- BGAand CSP rebaling/rework

- Wafer thinning & wafer dicing

- Tape and Reel service

Special Features & Technologies

- 12 years experience
- Wafer sizes: 4- to 12-inch wafer capability
- Wafer pad metaliczation: Al and Cu
- Mass-production; up to 150 wafershour
- Fully-automated handiing and process control
- Solder Alloys: eutectic SnPEA7, lead-free, low-alpha, AuSn
- Fluxless & contactess solder jattng for
Flip Chap, MEMS, HDD's, Camera Modules, Oploslecironics
- Mifus imerface for wire-bond applications

BIC — FRANKFURT (ODER)

Wafer Bumping Equipment

- Electroless Plating Line: PacLine 200/300 A50
- Solder Ball Jetting: SB*-Jet

- Micro Gang Ball Placement: ultra SB* 200/300
- Plasma Cleaning: PlasPac 200

- Spin Coating: SpinPac ASC 200/300

= Flux Cleaning: MegaPac 200/300

PAC TECH

PACKADING TECHNOLOSIES

PAG TECH - Packaging Technologies GmbH
Am Schiangenhorst 15-17, 14641 Nauen, Germany
Tel: +49 (0)3321-4485-100; Fan #4% (0)3321-4485-110
Emai- salasiipactach.de

PAGC TECH USA Inc.
328 Martin Avenue, Santa Clara, CA 25050
Tl +1 (408) 568-1925; Fac+1 (408) GE8-1927
Email: salas@paciach-usa.com

PAC TECH Asia Sdn, Bhd,
11200 Bayan Lepes, Penang

, Melaysia
R, Ted: +60 [4) B44-0%96; F. +61) (4) 644-9987
- Certified IS0 9001 & 150 TS 16949 __5"“‘ r“ﬁ:-_ ! ety

Emall; salesfipaciech-asla com
www.pactech.de
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Randstad Deutschland GmbH & Co. KG
Dresden

- randstad

flexible work solutions

Als Deutschlands grifter Personaldienstieister mit circa 530 Niederlassungen und etwa 60.000 Uberbe-
trieblichen Mitarbeitern ist die Randstad Deutschiand GmbH & Co, KG Ihr kompetenter Ansprechpartner
filr flexible Lésungen im Personalmanagement.

Unser Serviceportfolio umfasst neben dem Kerngeschift der Arbeitnehmeriberiassung im kaufmanni-
schen, gewerblichen und technischen Bereich auch umfangreiche spezialisierte Personaldienstieistungen,
prozessorientierte Angebote sowie die Abwicklung von groBvolumigen Auftragen.

Mit unserer Branchenspezifischen Personalkonzeption fur die Solarhersteller & deren Zulieferindustrie ste-
hen wir in engem Kontakt zu den regionalen Solarherstellern in den newen Bundesldandern mit einer
nachweislich erfolgreichen Kooperation in den Bereichen der - insbesondere in Aufbauphasen notwendi-
gen - Personalberatung zu Fach- und Filhrungskraften/Spezialisten, Branchenspezifischer Ar-
beitnehmeriiberlassung und Umschulungs- und Weiterbildungsprojekten Solar.

Fiir Standortnewgrindungen und —erweiterungen bieten wir u.a. unser spezialisiertes Dienstleistungskon-
zept Large Scale Recruiting (LSR) an. LSR ist ein spezielles, fur groBvolumige Personalbedarfe entwi-
ckeltes und modular aufgebautes Personaldienstleistungskonzept zur komplexen Rekrutierung von
Produktionsmitarbeitern, kaufmannisch/gewerblich/technischen Angestellten sowie Fach- &
Fithrungskriften und Spezialisten, womit es gerade fir Unternehmen im Auf- und Ausbau an regional
neuen Standorten zu einem interessanten und nutzbringenden alternativen Rekrutierungsinstrument wird.

Ihre Ansprechpartner:
Hagen Hauf
Regional Key Account Manager Solarindustrie

Randstad Deutschland - Boxhagener Strasse 106 - 10245 Berlin
Telefon +49 (0)30 - 29 77 B0 92 24 - Fax: +48 (0)30 - 29 77 B0 92 99 - E-Mall: Hagen.Hauf@de.randstad,.com

Susann Stritzke
Senior Consultant Permanent Placement | Themenschwerpunkt Solar

Randstad Deutschiand - Dr.-Kiilz-Ring 15 - 01067 Dresden
Telefon: + 49 (0) 351-B6692 35 - Fax: + 49 (0) 351-B66582 99 - E-Mall: Susann.Stritzke@de. randstad.com

Manuela Rudolf
Senior Consultant Permanent Placement / Themenschwerpunkt Solar

Randstad Deutschland - Friedrichstr. 148 - 10117 Berlin
Telefon: +49 (0)30 - 25290 515 - Fax: +49 (0)30 - 25290 999 - E-Mall: Manuela.Rudolf@de.randstad.com
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Silicon Saxony e. V.
Dresden

-

-
L

L VI S T

SILICON SAXONY

MY FAVORITE PLACE

VERNETZT DENKEN -

ZUSAMMEN WACHSEN

Was ist Silicon Saxony?

Sillcon Saxony st der graBte und erfolgreich-
ste Branchenverband der Halbleiter-, El-
ektronik- und Mikrosystemindustria Eu-
ropas. Aus einer [nitiative von 20 Partnern
im Jahr 2000 in Dresden entstanden, verbin-
det der Verein Inzwischen dOber 270
Unternehmen, Forschungsinstitute, Uni-
versit-dten und Hochschulen.

Die Kompetenzen der Mitgliedsunternehmen
bliden die kemplette Wertschbpfungshket-
te der Mikroelektronikindustrie ab. Vom
Design Gber Silizium zum Wafer bis hin zum
ginzelnen Chip und zu kompletten Anwen-
dungen bieten die Unternehmen innovative
Dienstleistungen, hochste Qualitdt und
state-of-the-art Technologien. Dariber
hinaus werden auch Wachstumsbranchen
wie die Photovoltaik- und Solarindustrie
runehmend erschlossen,

Das auBergewdthnliche Engagement der Un-
ternehmen macht Silicon Saxony zu einem
funktionierenden, lebendigen Kompetenz-
netzwerk, das stetig wichst und sich wei-
terentwickelt.

BIC — FRANKFURT (ODER)

Was tut Silicon Saxony?

Mit dem Ziel, die Wirtschaftsregion Sach-
sen als Standort flr Mikroelektronik natio-
nal und international nachhaltig zu stér-
ken, versteht sich der Versin als Kommu-
nikations- und Kooperationsplattform fir
seine Mitalieder.

Die enge Zusammenarbelt im Netzwerk
fardert und stabilisiert die wirtschaftliche
Entwicklung der Mitgliedsunternehmen.
Intelligente Kooperationen der Mitglieder
untereinander sorgen fir Know-how-Trans-
fer, Synergien, enge wirtschaftliche Bezie-
hungen und firdern die Innovationskraft.

Mach auBen tragt der Verein maBgeblich zu
einem aktiven Standortmarketing sowie
zur Vermnetzung der europdischen Mikro-
elektronik - Standorte bei.

SILICON SAXONY e, V.
Manfred-von-Ardenne-Ring 20
01099 Dresden

Fon +49 351 892 58 B8

Fax +49 3517 B92 58 89

E-Mail info@silicon-saxony.de
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ZAB ZukunftsAgentur Brandenburg GmbH
Regional Center Frankfurt (Oder)

Wir fordernt Wirtschalt

Z/XxB

ZukunftsAgentur
Brandenburg

Die ZukunftsAgentur Brandenburg GmbH — Partner in allen Fragen der
Wirtschaftsférderung

Die ZukunftsAgentur Brandenburg GmbH (ZAB) ist erster Ansprechpartner fur
Unternehmensansiedlungen, Entwicklung eines innovativen Mittelstandes und bei
technologieorientierten Existenzgrindungen.

Die ZAB ist im Land Brandenburg zentrale Anlaufstelle fir alle Fragen der Wirtschafts-,
Innovations- und AuBenwirtschaftsforderung, der Energieberatung, des
Technologietransfers sowie flr das Clustermanagement.

Wirtschaftsforderung aus einer Hand

Die ZAB arbeitet als One-Stop-Agency projekt- und kundenorientiert und ermaglicht
durch ihre RegionalCenter eine kundennahe Vor-Ort-Beratung.

Die ZAB ist als ,Partner fir die Zukunft” eng verbunden mit der InvestitionsBank des
Landes Brandenburg (ILB) und der Brandenburg Capital GmbH (BC). Diese
Partnerschaft sichert eine schnelle und fachlich qualifizierte Beratung zu allen
Finanzierungsfragen und Fordermaglichkeiten des Landes, des Bundes und der
Europaischen Union.

Die ZAB arbeitet eng mit den Wirtschaftsfordereinrichtungen in Berlin zusammen.
Gemeinsam mit der Berlin Partner GmbH vermarktet die ZAB den Wirtschafts- und
Wissenschaftsstandort Berlin-Brandenburg.

ZukunftsAgentur Brandenburg GmbH
RegionalCenter Frankfurt (Oder)
Regionalleiter Dr. Philipp Steinkamp
Im Technologiepark 1

15236 Frankfurt (Oder)

Fon: +49 335 5571600

Fax: +49 335 5571610
www.zab-brandenburg.de

DAS
- LElilCHTET

e EIN,

Solarregion
Ostbrandenburg. www.solarregion-ostbrandenburg.de

BIC — FRANKFURT (ODER) 18. NOVEMBER 2008



4, TECHNOILOGIETAG MITTELDEUTSCHIAND 2008

Teilnehmerverzeichnis

Nr.
1

10

12
13

14
15
16
17
18
19

20
21

22

23
24
25

26
27

28
29
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Name, Vorname

Aigringer, Manfred
Albert, Monique
Ambrée, Dr. Peer

Arlt, Prof. Dr. Wilfried
Azdasht, Ghassem
Bagdahn, Dr. Jorg

Bohm, Uwe

Brodersen, Dr. Olaf

Buchholz-Hoffmann, Katharina

Chervilova, Boryana
Christoph, Dr. Ingeborg
Dankworth, Gert

Dominguez Pelaez, Felipe

Drescher, Prof. Dr. Knut
Edelmann, Peter
EiBler, Gebhardt
Eulenhofer, Dr. Peter
Ewert, Detlef-Heino

Fischer, Dr. Andreas

Fischer, Hans-Peter

Fleischer, Prof. Dr. Lutz-Glnther
Fortagne, Olaf

Freese, Wolfgang
Gartner, Uwe

Gebhardt, Sabine

Gielmann, Jirgen

Gluck, Prof. Dr. Bernhard

Grandke, Bernd

Hansch, Clemens

Position, Firma, Institution, Ort

Projektmanager, Matrix -angewandte Forschung Ltd. & Co. KG,
Frankfurt (Oder)

Vertriebsdisponentin, Randstad Deutschland GmbH & Co. KG,
Eisenhittenstadt

Bereichsleiter Technologiezentren, WISTA-MANAGEMENT GmbH,
Berlin

Vorstand, Technologiestiftung Brandenburg, Potsdam

CTO, Pac Tech GmbH, Nauen
Leiter, Fraunhofer-Center fur Silizium-Photovoltaik CSP, Halle

Geschéftsfuhrer, FIS Frankfurter Industrieservice GmbH,
Frankfurt (Oder)
CiS Institut fur Mikrosensorik GmbH, Erfurt

Netzwerkmanager, bbw Bildungswerk Berlin u. Brandenburg e. V.,
Berlin (nur Ausstellung)
Studentin, Europa Universitat Viadrina, Frankfurt (Oder)

Rechtsanwalte Dr. Christoph, Berlin
Leiter Elektrotechnik, Automatisierung, Universitat Potsdam

Leiter der Transferstelle, Transferzentrum Ostbrandenburg e. V.,
Frankfurt (Oder)
Ehrenvorsitzender, Silicon Saxony e. V., Dresden

Burgermeister fir Wirtschaft und Bauen, Frankfurt (Oder)
Stellvertretender Leiter OSZ 1, Frankfurt (Oder)

Bereichsleiter, ZukunftsAgentur Brandenburg GmbH, Potsdam
Vorstand, GFWW e. V., Burgermeister a. D.

Geschdftsfuhrer, Sensys Sensorik & Systemtechnologie GmbH,
Neu Golm
Geschaftsfuhrer, Swissbit Germany AG, Berlin

Vorsitzender des Vorstandes, Leibniz Institut fUr interdisziplindre
Studien e.V, Lichtenwalde

Consultant Technology Partnership & Cooperation,

Vistec Electron Beam GmbH, Jena

Abteilungsleiter Wirtschaftsforderung Sachsen GmbH, Dresden

Geschaftsfuhrer, Gartner Electronic Design GmbH, Frankfurt (Oder)

Head of Cell Manufacturing, Conergy SolarModule GmbH & Co. KG,
Frankfurt (Oder)
Senior Partner, Trends Consulting, Leonberg

FB Informatik/Elektrotechnik/Maschinenbau

Fachhochschule Lausitz, Senftenberg
Geschaéftsfuhrer, gfmd GmbH, Dresden

Frankfurt (Oder)
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Nr
30

31

32
33
34

35
36
37

38
39
40

41
42
43
44
45
46
47
48
49

50
51

52
53
54
55
56
57
58
59

60
61
62

Name, Vorname

Hartmann, Dr. Hansjorg
Hauf, Hagen

Herrmann, Katja
Hirsekorn, Michael

Jankowsky, Jens

Junghanns, Ulrich
Junghans, Prof. Dr. Bernd
Kahl, Dr. Bernd

Kossack, Thomas
Kotzle, Prof. Dr. Alfred
Kre3ner, Dr. Harry

Kriger, Dr. Albrecht

Kundert, Heinz
Landgraf-Dietz, Prof. Dr. Dieter
Lange, Harald

Langhoff, Prof. Dr. Norbert
Laub, Helmut

Liske, Bernd

Lubasch, Annette

Ludwig, Dr. Bernd

Ludwig, Joachim

Marx, Raik

Mehr, Prof. Dr. Wolfgang
Metge, Hans-Dietrich
Metscher, Joachim
Milstrey, Michael
Maogle, Werner

Pfau, Dr. Wolfgang
Pinnow, Sebastian

Rehak, Dr. Wolfgang

Reichardt, Dr. Horst
Reppe, Thomas
Richter, Christa
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Position, Firma, Institution, Ort

Geschéftsfuhrer, Forschungs- und Qualitatszentrum
Brandenburg GmbH, EisenhUttensatdt

Key Account Manger Solarindustrie

Randstad Deutschland GmbH & Co. KG, Berlin
Marketingassistentin, Gustav Scharnau GmbH, Werneuchen

Student, Europa Universitat Viadrina, Frankfurt (Oder)

Referent fur Technologie und Innovation,
Industrie- und Handelskammer Ostbrandenburg, Frankfurt (Oder)
Minister fur Wirtschaft des Landes Brandenburg, Potsdam

Geschaftsfuhrer, SIMTEK GmbH, Dresden

Beteiligungsmanager, BC Brandenburg Capital GmbH,
Frankfurt (Oder)
Student, Fachhochschule Lausitz, Senftenberg

Vize Prasident, Europa Universitat Viadrina, Frankfurt (Oder)

Verband Brandenburgischer Ingenieure und Wirtschaftler e. V,
Frankfurt (Oder)
Geschaéftsfuhrer, Sentech GmbH, Berlin

President SEMI Europe, Brussels

Vorstand, Silicon Saxony e. V., Dresden

Endkundenmanager Solar, SIEMENS AG, Leipzig

Geschaéftsfuhrer, IfG Institute for Scientific Instruments GmbH, Berlin
Partner, TRENDS CONSULTING, Leonberg

Geschéftsfuhrer, Liske Informationssysteme, Magdeburg
Vorstandsassistentin, GFWW e. V., Frankfurt (Oder)

Leiter Zentrum fUr Photonik & Optik, WISTA MANAGEMENT GmbH,
Berlin
Geschéftsfuhrer, Colandis GmbH, Jena

Leiter F/M Marketing, FIS Frankfurter Industrieservice GmbH,
Frankfurt (Oder)
Wiss.-Techn. Geschéftsfuhrer, IHP GmbH, Frankfurt (Oder)

Netzwerkmanager, Photonik BB e. V., Teltow

KPMG Wirtschaftsprifungsgesellschaft, Dresden
Geschaftsfuhrer, Swissbit Germany AG, Berlin

GeschaéftsfUhrer, DResearch GmbH, Berlin

Geschéftsfuhrer, alpha microelectronics gmbh, Frankfurt (Oder)
Assistent der Geschaftsfiihrung, Pac Tech GmbH, Nauen

Projektmanager, Optotransmitter-Umweltschutz-Technologie e. V.,
Berlin
Prasident, DAS Environmental Expert GmbH, Dresden

Geschaftsfuhrer, Silicon Saxony Management GmbH, Dresden

Ingenieurbtiro Dr. Richter, Frankfurt (Oder)
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85
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Name, Vorname
Richter, Prof. Dr. Hans
Rudolf, Manuela

Rustig, Dr. JUrgen
Schapke, Thoralf

Schindler, Dr. Klaus
Schmauz, Dr. Karl-Heinz

Schmidet, Gisela

Senst, Prof. Dr. Wolfgang
Steinkamp, Dr. Philipp

Steul3loff, Peter
Stolberg, Ines

Stritzke, Susann

Teucher, Gerhard
Thieme, Christoph
Thiessen. Prof. Dr. Klaus
Trimbuch, Dr. Randolf
Ungvari, Prof. Dr. Laszlo

Vogel, Andreas
Volker, Antje

Wagner, Bernd
Weber, René
Weger, Bernd
Weichert, Robert

von Westerholt, Burkhard von

Wiesner, Manfred

Wilke, Dr. Martin

Willers, Dr. Dieter
Wolff, Winfried

Z06bisch, Joachim

Position, Firma, Institution, Ort
Vorstandsvorsitzender, GFWW e.V,, Frankfurt (Oder)
Senior Consultant, Randstad Deutschland GmbH & Co. KG, Berlin

Vice President Technology Innovation Cooperations, Qimonda,
Dresden

Projektmanager Photovoltaik, Transferzentrum Ostbrandenburg e. V.,
Frankfurt (Oder)

Geschéftsfuhrer, OptoNet e. V., Jena

Frankfurt (Oder)

Projektmanagement, Amt fur Wirtschaftsforderung und
Investitionen, Stadtverwaltung, Frankfurt (Oder)
Gesprachsleiter Frankfurter Runde, Frankfurt (Oder)

Regionalleiter, ZukunftsAgentur Brandenburg GmbH,
Frankfurt (Oder)
Frankfurt (Oder)

Manager Strategie Marketing, Vistec Electron Beam GmbH, Jena

Senior Consultant Permanent Placement,
Randstad Deutschland GmbH & Co. KG, Dresden
Projektleiter, gfmd GmbH, Dresden

Friedrich-Schiller-Universitat, Jena

WISTA-MANAGEMENT GmbH, Berlin

Leiter, Kompetenzzentrum Mikroelektronik, Frankfurt (Oder)
Prasident, Technische Fachhochschule, Wildau

Bereichsleiter Firmenkunden West, Sparkasse Oder-Spree,
Frankfurt (Oder)

Unternehmensberatung, Amt fiir Wirtschaftsforderung
und Investitionen, Stadtverwaltung, Frankfurt (Oder)
Schulleiter, Oberstufenzentrum 1, Frankfurt (Oder)

Silcon Saxony e. V., Dresden

GeschaftsfUhrer, Gustav Scharnau GmbH, Werneuchen
PR Piloten, Dresden

Plant Manager, First Solar GmbH, Frankfurt (Oder)

Verband Brandenburgischer Ingenieure und Wirtschaftler e. V.,
Frankfurt (Oder)

Geschaftsfuhrer, Investor Center Ostbrandenburg GmbH,
Frankfurt (Oder)

Regionale Wirtschaftsforschung, Berlin

Projektmanager, ZukunftsAgentur Brandenburg GmbH,
RegionalCenter Eberswalde
Dipl-Ing., Frankfurt (Oder)
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Technologietage - Plattform fiir den Dialog zwischen
Wissenschaft, Wirtschaft und Politik

1992
Wissenstransfer - eine Chance fUr neue Unternehmen
in Ostbrandenburg”

Kongresshotel, Frankfurt (Oder)

1992
,Zukunft durch Technologieorientierung
in Ostbrandenburg”

Kongresshotel, Frankfurt (Oder)

1993
Jechnologieregion Ostbrandenburg —
nur eine Vision”

Rathaus, Eisenhdttenstadt

1994
Wachstumsbranche Elektronik — Herausforderung fur
Brandenburg”

Business Innovation Centre, Frankfurt (Oder)

1995
,Ostbrandenburg - ein dynamischer Wirtschaftsraum”
Rathaus, Eisenhdttenstadt

1996
,Die mittelstandische Wirtschaft — Potential fir neue
Arbeits- und Ausbildungsplatze”

Business Innovation Centre, Frankfurt (Oder)

1997
,Stahl & Silizium — Synergien steigern
Wettbewerbsfahigkeit”

Rathaus, Eisenhdttenstadt

1998
JInnovationen durch Kooperation — Landertbergrei-
fender Technologiedialog Berlin/Brandenburg”
Technische Fachhochschule Wildau

1999
Jnformations- und Kommunikationstechnologien +
Lebenswissenschaften: Synergien in landlichen Raumen”
Akademie der Bundeswehr fiir Information
und Kommunikation, Strausberg

2000
Jnnovatives Brandenburg — Von der Vision zur Realitat”
City Park Hotel, Frankfurt (Oder)

2002
,Einbeziehung Brandenburger Unternehmen in
Wirtschaftsnetze auf Technologiefeldern
des 21. Jahrhunderts”

Business Innovation Centre, Frankfurt (Oder)

2003
JInnovative KMU — Chance der deutschen Wirtschaft”
IHK Potsdam

2004
,Die Rolle der Hochschulen beim Aufbau der
Wirtschaftsstrukturen in Brandenburg”
Europa-Universitdt Viadrina, Frankfurt (Oder)

2005
,Halbleiterelektronik und Informationstechnologie in
Mitteldeutschland”

Hotel Hilton Berlin

2006
,/Automobilelektronik im Kompetenzdreieck
Berlin/Brandenburg Sachsen - Thiringen”
Messe Dresden, Erlweinsaal

2007
,Photovoltaik-Standort Frankfurt (Oder) — Innovative
Produktlésungen fir Zukunftsmarkte”

Business Innovation Centre, Frankfurt (Oder)

2008
,Sensoren und Sensorsysteme”
Abbe-Zentrum Beutenberg, Jena

2008
,Landertbergreifende Hightech Region: Halbleiter
basiert, vernetzt, in Zukunftsmarkten prasent”
Business Innovation Centre, Frankfurt (Oder)

(Schwarz gedruckte Jahreszahlen: Technologietage Mitteldeutschland)






